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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 4-101: Connecteurs pour cartes imprimées
sous assurance de la qualité —
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Spécification particuliéere pour modules de connecteurs en deux parties,
au pas de base de 2,0 mm, pour cartes imprimées et fonds de panier
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 4-101: Printed board connectors with assessed quality —
Detail specification for two-part connector modules,
having a basic grid of 2,0 mm for printed boards
and backplanes in accordance with IEC 60917

FOREWORD
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second edition of IEC 61076-4-101 cancels and replaces the first edition, publishled in

and constitutes a technical revision.
extof this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
48B/1065/FDIS 48B/1096/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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La présente partie 4-101 constitue la spécification particuliere dans le systeme CEl
d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) pour les modules de connecteurs
en deux parties, pour cartes imprimées et fonds de panier au pas de base 2,0 mm selon la
CEI 60917.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro
de spécification dans le Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le ¢
A cet

Le ¢

bmité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant
te date, la publication sera

rgconduite;

slipprimée;

rg
a

mplacée par une édition révisée, ou

mendée.

bntenu du corrigendum de novembre 2003 a été pris en considération dan

exemplaire.

]

P005.

cet
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This part 4-101 constitutes the detail specification in the IEC quality assessment system for
electronic components (IECQ) for two-part connector modules having a basic grid of 2,0 mm
for printed boards and backplanes in accordance with IEC 60917.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until POOSATTHIS ddte, e pubdlication will be

* rgconfirmed;

* wjthdrawn;

» rgplaced by a revised edition, or
* amended.

The ¢ontents of the corrigendum of November 2003 have been included in this copy.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 4-101: Connecteurs pour cartes imprimées
sous assurance de la qualité —
Spécification particuliére pour modules de connecteurs en deux parties,
au pas de base de 2,0 mm, pour cartes imprimées et fonds de panier
selon la CEI 60917

CEI S AQR. OOMMECATCLINO el nan
C 0D, CUNINCCTLCUOUNDS CCT oo

Spécification disponible auprés de: Bureau central CEI QC 480301XX0002

ou aux adresses indiquées sur la page 2 de la couverture.
Comppsants électroniques de qualité assurée Spécification particuliere cadre;

SPECJFICATION PARTICULIERE conforme a la CEI 61076-1:1995 | CEl 61076-4-001:1996

Modules de connecteurs en deux p3rties
pour cartes imprimées et fonds de panier,
au pas de base 2 mm, selon la CEI 6(917.

Grille 2 mm x 2 mm

Modules de connecteurs juxtaposable
bout a bout, a cing rangées (illustratig
et huit rangées, de longueur 50 mm
(et 25 mm), avec en option codage,
blindage et contacts spéciaux.

>
=

Niveaux de performance (NP): 1, 2, 3

Niveaux de controle: A et G

Combinaisons de niveaux de performgnce
et de controdle:
1G, 2A, 2G et 3A.

<

IEC 1202/01
Les |informations sur la disponibilité des composants qualifiés conformes a cette spécification
partieuhere-sentfournies-danstatiste-desproduitsgualifies:
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- 19 —

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 4-101: Printed board connectors with assessed quality —
Detail specification for two-part connector modules,
having a basic grid of 2,0 mm for printed boards
and backplanes in accordance with IEC 60917

IEC SC 48B: CONNECTORS

Specification available from: IEC Central Office

IEC 61076-4-101
QC 480301XX0002

Electfonic components of assessed quality

or from the addresses shown on the inside front cover.

DETAIL SPECIFICATION in accordance with IEC 61076-1:1995

Blank detail specification:

IEC 61076-4-001:1996

Grid 2 mm x 2 mm
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IEC 1202/01

Two-part connector modules
for printed boards and backplanes, g
2,0 mm in accordance with IEC 6091

id of

Stackable connector modules, five ro
(shown) and eight rows, 50 mm

(and 25 mm) long, with optional codir
shielding and cavities for special
contacts.

Performance levels (PL): 1, 2, 3
Assessment levels: A and G

Combinations of performance and
assessment levels:
1G, 2A, 2G and 3A.

the gualified products list.

Information on the availability of components qualified to this detail specification is givg

nin
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1 Données générales

Dans toute cette spécification les dimensions sont exprimées en millimétres.

1.1 Méthode recommandée pour le montage

Un connecteur complet consiste en un ou plusieurs modules de connecteurs, juxtaposables
bout a bout, sans perte de contact.

Les dispositifs de guidage, de codage, et de fixation sont groupés dans un bloc multifonction

A RMNME Ao o tot 1+ anaatfiaatian)
nomgeovr—aahsStotute—tette oMY CTITCatroTT)~

Les modules de fiche sont montés sur le bord de la carte imprimée et sont équipgs de
contdcts femelles a sortie coudée CIF (connexion insérée de force).

Les modules d'embase sont montés sur le fond de panier, et sont équipés de’contacts males a
sortiel droite CIF avec bornes pour connexions enroulées et/ou, en option, contact de reprise afriére.

L'espiace entre le fond de panier et le bord de carte imprimée est de' 12,5 mm.

Les ¢ontacts de la rangée b du fond de panier est en ligné avec le plan de référen¢e en
«largpur» de la carte imprimée.

Les dorties de la rangée a sur la carte imprimée sont.@ 1,5 mm du bord et 3 14 mm du fond
de pgnier.
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IEC 1203/01

Figure 1 — Implantation typique de grille pour modules de connecteurs de 2,0 mm
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1 General data

Throughout this specification dimensions are in millimetres.

1.1

Recommended method of mounting

A complete connector consists of one or more connector modules which are stackable end to
end, without loss of contact positions.

Guiding, coding, and mounting features are grouped in_a multipurpose centre (called MPC

throu

Free
fema

Fixed
straid

The ¢

The ¢

ghout this specification).

board connector modules are mounted on the edge of the printed circuit board and
e contacts with angled press-in terminations.

board connector modules are mounted on the backplane and have, 'male contacts
ht press-in terminations with optional solderless wrapping and/or.riear plug-up contg

ap between the backplane and the edge of the printed board\is 12,5 mm.

ontact row b on the backplane is in line with the reference plang "width" of the printed boarq.

have

with
cts.

The lermination row a on the printed board lies 1,5 mm. from the edge and 14 mm from the

back

lane.
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Figure 1 — Typical grid layout for 2,0 mm connector modules
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Nombre de contacts et d'alvéoles pour contacts

2001

Les modules de connecteurs ont cing ou huit rangées de contacts, et en option deux rangeées
de continuité de masse, qui peuvent étre entierement ou partiellement équipées. Les modules
de 50 mm peuvent avoir jusqu'a 200 contacts de signal et en plus 50 contacts de continuité
de masse supplémentaires.

Tableau 1 — Nombre d'alvéoles pour contacts par modeéle

Modele (voir 2.2.1) A/D B/E CIF G L M N
Alvéples pourcontacts. 110/1476 125/200 55/88 55 —
Alvéples pour contacts de masse 44/44 50/50 22/22 - 22 -
Alvéples pour contacts spéciaux - - - 6 6 3 3

1.2 | Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement

Tens|on nominale: contact/contact 500 V valeur efficace

Courant nominal: 1 Aa70 °C (tous les contacts signaux sont.chargés)

Résigtance d'isolement: 104 MQ minimum

Catégories climatiques: PL1: 55/125/56

Carts

1.3

Les @
qui y
Pour
ne s’
partie
plus
derni
I''SO

CEl 6

CEl 6

PL2: 55/125/21
PL3: 55/125/00

imprimée: diamétre du trou métallisé: 0,55 mm a 0,65 mm
épaisseur du fond de panier: 1,4 mm a 5,6 mm
épaisseur de la carte imprimée: 1,4 mm a 4,2 mm

Références normatives

ocuments normatifs suivants contiehnent des dispositions qui, par suite de la réfé
est faite, constituent des disppsitions valables pour la présente partie de la CEIl 6
les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publica
appliquent pas. Toutefois( les parties prenantes aux accords fondés sur la pré

de la CEI 61076 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les édition
écentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non daté
bre édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI
possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

0068-1, Essais d'environnement — Premiere partie: Généralités et guide

0086 (toutes les parties), Piles électriques

CEl 6

ence
1076.
tions
sente
s les
bs, la
et de

03521 Connexions —sans soudure Daortia 1- Connaoxions enrouldoes =)
OGS —aHHO—1—GHHEXHOAS

A A—A=s —mm voato—oUuTuTo O otToUT

générales, méthodes d'essai et guide pratiques

Regles

CEl 60352-5, Connexions sans soudure — Partie 5: Connexions insérées a force sans
soudure — Regles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60410:1973, Plans et regles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs

CEI 60512 (toutes les parties), Composants électromécaniques pour équipements électro-
niques — Procédures d'essai de base et méthodes de mesure
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1.11

Number of contacts and contact cavities

The connector modules have five or eight contact rows, and two optional grounding rows,
which can be fully or partially loaded. 50 mm connector modules can have up to a maximum
of 200 signal contacts and 50 additional grounding contacts.

Table 1 — Number of contact cavities per style

Style (see 2.2.1) A/D B/E CIF G L M N
Cavities for contacts 110/176 | 125/200 55/88 - - 55 -
Cavifies for grounding contacts Z473% 50750 227722 — — 22 -
Cavities for special contacts - - - 6 6 3 3

1.2 | Ratings and characteristics

Rated voltage: contact/contact 500 V r.m.s.

Currgnt rating: 1 A at 70 °C (all signal contacts loaded)

Insulation resistance: 104 MQ minimum

Clim4d

Printed board: diameter of plated-through hole:)0,55 mm to 0,65 mm

1.3

The :lollowing normative documents contain provisions which, through reference in this|

cons
orre
on th
recer
latest
main

IEC 6

IEC 6

IEC 6

tic category: PL1: 55/125/56
PL2: 55/125/21
PL3: 55/125/00

thickness of backplane: 1,4 mim to 5,6 mm
thickness of printed board~1,4 mm to 4,2 mm

Normative references

tute provisions of this part of IEC61076. For dated references, subsequent amendmer
isions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements I
is part of IEC 61076 are_ehcouraged to investigate the possibility of applying the
t editions of the normative documents indicated below. For undated references

edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and
ain registers of currently valid International Standards.

0068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance
0086 (allparts), Primary batteries

035241, Solderless connections — Part 1: Wrapped connections — General requiren

test n

hethods and practical quidance

text,
ts to,
ased
most
, the
ISO

ents,

IEC 60352-5, Solderless connections — Part 5: Solderless press-in connections — General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60512 (all parts), Electromechanical components for electronic equipment — Basic testing
procedures and measuring methods
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CEI 60917-1, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les
infrastructures électroniques — Partie 1. Norme générique

CEI 60917-2-2, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les
infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire — Dimensions de
coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm - Section 2:
Spécification particuliere — Dimensions pour bacs, chassis, fonds de paniers, faces avant et
unités enfichables

CEI1 61076-1:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d’ap lications analogiqgues en courant continy et 2 basse frédauence et dans le cadre
A DT L. A . i h .
d'apdlications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données — Paftie 1:
Spécification générique

CEI1 §1076-4:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisatiofindans le gadre
d'apglications analogiques en courant continu et a basse fréquence et“dans le gadre
d'apdlications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des dénnées — Paftie 4:
Spécification intermédiaire — Connecteurs pour cartes imprimées

ISO 1302:1992, Dessins techniques — Indication des états de surface

1.4 | Marquage

Le marquage des connecteurs et de I'emballage doit étrezconforme a 2.6 de CEI 61076-4|
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IEC 60917-1, Modular order for development of mechanical structures for electronic
equipment practices — Part 1. Generic standard

IEC 60917-2-2, Modular order for development of mechanical structures for electronic
equipment practices — Part 2: Sectional specification — Interface co-ordination dimensions for
the 25 mm equipment practice — Section 2: Detail specification — Dimensions for subracks,
chassis, backplanes, front panels and plug-in units

IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue
and in digital high speed data applications — Part 1: Generic specification

IEC §1076-4:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency anafjogue
and in digital high speed data applications — Part 4: Sectional specification — Printed poard
connegctors

ISO 1302:1992, Technical drawings — Method of indicating surface texture

1.4 | Marking

The marking of the connector and the package shall be in accordance.with 2.6 of IEC 6107644.
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Voir 2.1 pour les définitions et 2.2 pour la désignation des modeéles et des variantes.

IEC 61076-4-101 | — [L|N|N|[N|L|[N|N|N|N|-|L[N|[N|N|L]
I
Référence a cette I_J NOTE
spécification L renvoie a une lettre
Modéle de module de connecteur N renvoie & un chiffre
(voir 2.2.1)
50 mm avec BMF (5 rangées) A . R
50 mm sans BMF (5 rangées) B Niveau de contréle
Module ¢'extension 25 mm (5 rangées) | C A | Niveau A
50 mm gvec BMF (8 rangées) D G | Niveau'G
50 mm sans BMF (8 rangées) E
Module ¢'extension 25 mm (8 rangées) | F i
Module $0 mm pour contacts pour fibre| G Niveau’de performance
optique (\voir article 4
Clé de cpdage: numéro de code NNNN | K (e 1 "NNiveau de pefformance 1
50 mm gour six contacts spéciaux L 27| Niveau de pefformance 2
Module fixte 50 mm pour trois contacts| M 3" | Niveau de pefformance 3
spéciauy (5 rangées)
25 mm module d'extension pour trois N
contacts|spéciaux Finition du conthct
Contact |ndividuel S
0 Non applicable
Nombre|d'alvéoles pour contact (voir 1.1.1) ! AII!age d'or
(sans rahgées de contacts de masse) 2 A|||age'de palladium avec
Non appllicable 000 flash d'or
Contact jndividuel 001 Disposition des contacts ou|lnuméro de code
(modéle K) (voir 2.2.3)
Modéle A 110 . . )
Modele B 125 Type de sortie Variantg (voir 2.2.2)
Modeéle £ 055
Modéle b 176 L1 | CIF sortie Zone élastique pour
Modéle £ 200 coudée trou de p 0,6;
Modele r 088 longueuf de borne 3
Modéle M 055
P1 | CIF sortie droite | Zone élastique pour
Type de contact trou de g 0,6;
Femelle F longueuf de borne 4,5
Male M P2 Zone élastique pour
trou de [ 0,6;
longueuf de borne 3,7
Rangégs équipées (voir 2.4) U1 | CIF sortie droite | Zone élgstique pour
Boitier vlde/non applicable 0 et connexion trou de [ 0,6;
a+c+d 1 enroulée longueuf de borne 13
b+d 2
a+b+d 3 R1 | CIF sortie droite | Zone élastique pour
a+b+d+d 4 et contact de trou de J 0,6;
a+tb+d+d+e 5 reprise arriere longueuf de borne 16
atb+td+d+erf+hrh 6 R2 Zone élastique pour
Arr.ang bments des lcontacts chargés (voir 2.4) Itc:z;udeir'jdgfo‘rne 145
Boitier vjde/non applicable 0
Entiére 4 1 R3 Zone él*stique pour
Tous les contacts en position paire 2 trou de O 0,6;
Tous les contacts en position impaire 3 longueur de borne 13
Disposition en quinconce, positions paires sur rangée a 4 . .
Disposition en quinconce, positions impaires sur rangée a 5 Z0 | Non applicable Non applicable

Arrangement des niveaux de contact (voir 2.4)

Non applicable

Tous de

niveau 1

Niveau 2 aux extrémités et niveau 1 pour les autres
ou un contact de niveau 2

Niveau 3 aux coins, niveau 2 aux extrémités et niveau 1 pour les autres
ou un contact de niveau 3

Arrangement des rangées de masse

(voir 2.4)

WN =0 __|

Pas de rangée de masse/non applicable
Rangées f/i et z, entierement équipées

Rangées f/i et z, contacts pairs
Rangées f/i et z, contacts impairs

La désignation doit étre conforme a 2.5 de la CEI 61076-4.


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

61076-4-101 © IEC:2001

1.5 IEC type designation
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See 2.1 for definitions and 2.2 for designation of styles and variants.

IEC 61076-4-101 | — [L|N|N|[NJL|[N|N|N|N|-|L|[N|N[N[L]
| L] ]
L stands for letter
Style of connector module N stands for digit
(see 2.2.1)
Assessment level
50 mm with MPC (5 rows) A
50 mm without MPC (5 rows) B A | LevelA
25 mm gxtension module (5 rows) (¢} G | Level G
50 mm with MPC (8 rows) D
50 mm without MPC (8 rows) E
25 mm gxtension module (8 rows) F Performancellevel
50 mm module for fibre optic contacts G (see clause 4
Coding device: code number NNNN K [c 1 Performance [level 1
50 mm fpr six special contacts L 2" | Performance |evel 2
50 mm npixed module for three special M 3 | Performance llevel 3
contacts|(5 rows)
25 mm gxtension module for three N
special dontacts Contact finish
Single signal contact S
0 | Not applicable
Number]of contact cavities (see 1.1.1) 1 | Gold alloy
(withoutgrounding rows) 2 | Palladium alloy with gold flash
Not applicable 000
Single cpntact 001 Contact arrangement or
code number (style K) (see p.2.3)
Style A 110 o .
Style B 125 Type of termination Variant (see 2.2.2)
Sg:g g ??g L1 | 90° angled press-in | Compliant press-in
Style E 200 for hole O 0,6;
Style F 088 length 3
Style M 055 P1 | Straight press-in Compliant press-in
for hole O 0,6;
Type of contact length 4,5
'I\:Azrlr;ale ,\; P2 Compliant press-in
for hole O 0,6;
length| 3,7
Loaded contact rows (see 2.4) U1 | Straight press-in + | Compliant press-in
Empty bpdy/not applicable 0 wrap for hoje [ 0,6;
length{ 13
at+tc+d 1
b+d 2 R1 | Straight press-in + | Compliant press-in
a+b+d 3 rear plug-up for hole O 0,6;
atb+d+d 4 contact length| 16
atb+d+d+e 5
atb+d+d+etf¥g+h 6 R2 Compliant press-in
for hole O 0,6;
Pattern| ofdoaded contacts (see 2.4) lengthl 14,5
Empty bpdy/not applicable 0 R3 Compliant press-in
Fully loaded 1 for hole O 0,6;
All even-numbered contacts 2 length 13
All odd-numbered contacts 3
Chess pattern even-numbered in row a 4 Z0 | Not applicable Not applicable
Chess pattern odd-numbered in row a 5
Pattern of grounding rows (see 2.4)
Pattern of contact levels (see 2.4)

Not applicable

All level 1

Level 2 at ends, others level 1
or single contact level 2

Level 3 in corners, level 2 at ends, others level 1
or single contact level 3

wWN =0 _|

No grounding rows/not applicable
f/i and z, fully loaded
f/i and z, all even-numbered contacts
f/i and z, all odd-numbered contacts

The designation shall be derived in accordance with 2.5 of IEC 61076-4.
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Exemple de module de connecteur:

Un module de fiche, a cinq rangées avec BMF, d'une longueur de 50 mm, entierement équipé
dans les rangées a, b, c et d de contacts revétus de palladium et flash d'or, aux sorties
coudées a 90° CIF, du niveau de performance 2 et du niveau de controle G, est désigné
comme suit:

IEC 61076-4-101 — A110F4100 - L122G

Exemple d'accessoire:

Une
doigt
contr

clef de codage pour un module de fiche, au numéro de code 1247 (qui signifie gye les

5 d'arrét sont aux positions 1, 2, 4 et 7), du niveau de performance 1 et du.nive
ble G est désignée comme suit:

IEC 61076-4-101 — KOOOF1247 — Z001G

Unc
borng

u de

ExerIpIe de contact individuel:

ntact individuel male, a insérer de force dans un trou métallise* de & 0,6 mm, ave
de 16 mm de long et un contact de reprise arriére, avec une longueur de cont

nivegu 2, et revétu de palladium et flash d'or, du niveau de<{performance 1 et du nive

contr

1.6

Pour

ble G, est désigné comme suit:
IEC 61076-4-101 — S001M0020 — R121G

Références pour les commandes

commander les modules de connegcteurs selon cette spécification particulién

désignation du type CEI proposée en 1.5 doit étre utilisée.

2.1

Pour

211

211

Jonnées techniques
Définitions
les besoins de la présente partie de la CEI 61076, les définitions suivantes s’appliq
Eléments mécaniques

1

moddiles de connecteur

élém
bout

bnts( de base, comprenant toutes les caractéristiques d'un connecteur, montés b
sur une carte imprimée ou un fond de panier, formant ainsi un connecteur complet

C une
ct du
u de

o
o

ient.

put a

21.1.2
modules juxtaposables
modules de connecteurs montés bout a bout, sans perte de positions de contact

21.1.3

bloc

multifonction (BMF)

zone dans le module de connecteur ou la plupart des possibilités mécaniques sont réunies,
par exemple le guidage avancé, le centrage, les pions de centrage, les raidisseurs de parois,
la fixation des clefs de codage et la polarisation
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Example for connector modules:

A five-row, 50 mm free connector module with MPC, fully loaded with palladium and gold-flash
plated contacts in rows a, b, ¢ and d with 90° angled press-in terminations, meeting

perfo

rmance level 2 and assessment level G, is designated as follows:

IEC 61076-4-101 — A110F4100 - L122G

Example for accessories:

A coding device for free board connector modules, with the code number 1247 (which m

it hag blocking pins on the coding positions 1, 2, 4 and 7), meeting performance level
assegsment level G, is designated as follows:

IEC 61076-4-101 — KOOOF1247 — Z001G

Example for single contacts:

A sin

gle male contact, to be pressed into holes of @ 0,6 mm and 16(mm long, with rear

up cgntact, a contact length of level 2, palladium and gold-flash ptated, meeting perforn;

eans
and

plug-
ance

level[1 and assessment level G, is designated as follows:
IEC 61076-4-101 — S001M0020 ~\R121G
1.6 | Ordering information
For grdering connector modules according to this, detail specification, the IEC type designpation

desciibed in 1.5 shall be used.

2 Technical data

2.1

Definitions

For the purpose of this part of \EC 61076, the following definitions apply.

211

211
conn
build

Mechanical features

1
lector modules
ng blocks,‘containing all features of a connector, being mounted end to end on a p

board or a.backplane, thus forming a larger connector

211

2

stackable module
connector modules mounted end to end without loss of contact positions

211
MPC

.3
(multipurpose centre)

inted

area in the connector module, locating most of the mechanical utilities, for example the
extended guiding, the centering, the location pegs, the wall stiffeners, the cavities for the
coding devices, the polarization
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211.4

pions de centrage

protubérances, en dessous du boitier de connecteur, s'encastrant dans les trous de montage
prévus dans la carte imprimée ou dans le fond de panier, évitant un mauvais assemblage et
assurant un positionnement exact et une fixation additionnelle

2.1.2 Contacts et sorties

21.21

plage de contact
distance minimale a distance maximale entre les plans de référence de la fiche et de
I'emblase, dans les limites de laquelle la résistance de contact spécifiée est assurée

2.1.2|2

arrarjgement en quinconce
dispgsition des contacts, dans laquelle les positions équipées et vides sont alternéeq, par
rangge aussi bien que par colonne, comme les cases d'un jeu d'échecs

2.1.2{3
arrarijgement en quinconce, impair en a
dispdgsition des contacts dont les positions impaires de la rangée_a sont équipées de conjacts

2.1.2{4
CIF
acrorflyme pour «connexion insérée de force»

2.1.2|5

contact de reprise arriére
borng de sortie, généralement insérée de\force (CIF) dans le fond de panier, se présgntant
co6té prriere comme un contact male quigpeut étre raccordé a une fiche

2.1.2|6

épauLement d'aide a l'insertion
protupérances des deux c6tés du contact male, qui transmettent les forces mécaniques| pour
insérer le contact de force dans le fond de panier

2.1.2|7

rangées de continuité de masse
rangges z et f de'la version cing rangées et z et i de la version huit rangées de I'embade qui
sont foujours(au niveau zéro volt, ne pouvant servir qu'a connecter les coquilles de blindage
optiopnelles-{voir 2.3.5)

21.3 Accouplement séquentiel

2.1.3.1

niveau de contact

groupe de contacts qui s'engagent/se séparent simultanément, dans les limites imposées par
un accouplement séquentiel sar

2.1.3.2

accouplement séquentiel

ordre distinct, dans lequel s'engagent/se séparent les contacts appartenant a des niveaux de
contact différents


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

61076-4-101 © IEC:2001 -31 -

211.4

location pegs

posts, protruding from the connector housing, fitting into corresponding holes in the printed
board or backplane, preventing a wrong assembly, and giving an accurate position and
additional attachment

2.1.2 Contacts and terminations

2.1.2.1

contact range
minimum to maximum distance between the reference planes of the fixed and free board
conngctors, within which the specified contact resistance shall be met

2.1.2|2

chesp pattern

cont{ct arrangement where the loaded and the unloaded positions alternate in rowg and
columns, like the fields on a chess-board

2.1.2|3
chesp pattern, odd in a
contgct arrangement having loaded contacts on odd positionsdn‘row a

2.1.2(4
acrorlym in French only

2.1.2|5

rear plug-up contact
termipation post, usually being pressed-in into the backplane and emerging on the reaf side
as a male contact, to be connected to a free board connector

2.1.2|6

press$-in shoulders
flanges on both sides of thesmrale contact, supporting the mechanical forces to presg the
contdct into the backplane

2.1.2(7

grouphding rows
contgct rows z and f for the five-row version, and z and i for the eight-row version of the(fixed
board connectot, always being connected to zero volts, and only being used to contag¢t the
optiopal shiélding frames (see 2.3.5)

213 Engagement sequence

2.1.31

contact level

group of contacts which engage/separate simultaneously, within the limits required by a
secure engaging sequence

21.3.2

engaging sequence

distinct order in the engaging/separating process of contacts belonging to different contact
levels


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

21.3

-32 - 61076-4-101 © CEI

.3

premier point de contact possible
dimension en profondeur du premier point sur le contact femelle pouvant étre touché par un
contact méle introduit

21.3

4

premier point de contact sir
dimension en profondeur du premier point sur le contact femelle, a partir duquel a lieu la
résistance de contact spécifiée avec le contact male introduit

:2001

2.1.4 Codage mécanique

2.1.4{1

clefs|de codage

accessoires permettant a l'utilisateur de détromper des connecteurs, en les équipant de|clefs

de cqdage appairées

NOTE| Seules les paires de connecteurs aux clefs de codage appairées peuvent étre accouplées, les pairds dont

les cleffs de codage ne sont pas appairées s'opposent a I'accouplement, évitant tout contact électrique.

2.2 | Tableaux des modéles et des variantes

2.21 Modéles de modules de connecteurs

Les modéles sont uniqguement définis comme modéles de’modules de connecteurs. Les cohnec-

teurs|complets peuvent étre composés de plusieurs maniéres, conformément a 2.3.1.

Tableau 2 — Tableau des"modeéles A, B et C
A B C
50 mm avec BMF 50 mm sans BMF Module d’extension 45 mm
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21.3
first

.3
possible contact point

depth dimension of the first point on the female contact, which can possibly be touched by the
incoming male contact

21.3

4

first reliable contact point
depth dimension of the first point on the female contact, from where the specified contact
resistance with the incoming male contact is met

214

21.4

coding devices

acces
matc

NOTE
coding

2.2
221

Style
comp

Mechanical coding

1

sories allowing the user to make specific pairs of connectors by providing them
ning coding devices
Only connector pairs equipped with matching coding devices are intermateable, pairs with inte

devices are blocked off during insertion, preventing all electrical contact.

Surveys of styles and variants

Styles of connector modules

osed in many different ways, according to 2.3.1.

Table 2 — Survey ofistyles A, B and C

with

Ffering

5 are only defined as being styles of connector modules. Complete connectors can be

A B C
50 mm with MPC 50 m without MPC 25 mm extension module
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Tableau 3 — Tableau des modeéles D, E et F

Module d’extension 25 mm
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Tableau 4 — Tableau de modéle G
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Table 3 — Survey of styles D, E and F

CEEEEECEEEEEN S
ocoooooooooo
cooocooooO0oOo

IEC 1205/01

o DooD000O0000

> DooooooooDo

o] Dooooonooo

le) nnuununnuuur

I nooooooooop
oooooooooap

c cooooooooop -

Rel

[2]

c A

Q

-

X

()

1]

N
CEEEEEEEEE CEEEEEEEEEEEEEE
0oOooCcOoOO00CCOpOOo0DO0O0OO000O0gO
nooo0OooDo0cjpo0000000DO00000
DO000000O000pO00DD0O0O00CO0000
0OoD0oDDOOO0Og00O0Cc000000000

O oooocpooooooooooDo0OO00OO0DDO00

o DooOOCOD00000DD0000OCo0000

s DoooOoOo00O0Ojoo0DODOO0O00O0000O00
DooooOo0O00O0jDoOoDD0CoOoO0OC00000

. [sR=)=ksksks]=k=k=Nsa| ofufofafufufaNa)s]s}= = ala]s]

>

o

S A

o

Yol

50 mm with MPC

ooooooaoon
oooooooooO
oooooooooo
oooooooooOg)
oooooooooO
ooooooooog
ooooQO0000
coaooocooaoog
coooooo0o00
cooooopooo

ooooOoocoo0oOo
opoooooDooon
gopoooooonog
ooocooooooag
oooooonoooog
oopooooooooo
ooooooooooO
oooooonoooog
oooooooooong
Qo0oocooo0ooog

oopgoCcopon

b [(C) o]

Table 4 — Survey)of style G

5@ mm with eight

special contacts
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Tableau 5 — Tableau des modéles pour contacts spéciaux

L M N
50 mm avec six Module mixte 50 mm Module d’extension 25 mm
contacts spéciaux avec trois contacts spéciaux avec trois contacts spéciaux

DL @

!
@@@@@@@
!

IEC| 1207/01

2.2.2 Tableau des types de sortie

Tableau 6 ~(Types de sortie

Type de sorntie de base Variante Longtieur
(voir 3.4.3
et 3.%5.3)
L Coudée a 90°, sans soudurey-borne CIF élastique, pour trous métallisés L1 3.4

de & 0,6 selon la CEl 6035275

P Droit, sans soudure, borne CIF élastique, pour trous métallisés de & 0,6 P1 4.4
selon la CEl 60352:5

P2 3,1
R Droit, sansisoudure, borne CIF élastique, pour trous métallisés de & 0,6 R1 16
selon 1a.€EI'60352-5, pour connexions enroulées selon la CEl 60352-1,
avec_cofitact de reprise arriére
R2 14,6
R3 13

U s ' lo ols 2 " " idalliad X O O
UTUTL, odlTo SUUUUTT, DUTTIC UITT TIasSUiyutT, PpuUUT TTUUS TITTialiiots UT o U, U

selon la CEIl 60352-5, pour connexions enroulées selon la CEl 60352-

[«
X

223 Tableau des clefs de codage

Chaque combinaison de clefs de codage appairées doit étre moulée dans une couleur
spécifique. Les combinaisons de couleurs et de codes sont présentées a I'annexe B.

Les références au RAL (I'institut allemand pour les codes et les échantillons des couleurs)
sont données a titre d'information seulement.
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Table 5 — Survey of styles for special contacts

L M N
50 mm with six 50 mm mixed module 25 mm extension module
special contacts with three special contacts with three special contacts

® ® )
® ® (®
D (D) D () —r 1
@ [aEsNsRulaRals]
aopooooo
Doooooo
ooooooo
@ oopoooog
pooooaaq
ooogooono
(sisRslslinlnlal
@ O0O0000D0
ooooooo
o0oooooog
IEC 1207/01
2.2.2 Survey of termination variants
Table 6 = Fermination variants
Basic type of termination Variant Length
(seg 3.4.3
and|3.5.3)
L 90° angled, solderless, campliant press-in connection for plated-through L1 B,5
hole @ 0,6 according, to IEC 60352-5
P Straight, solderlgss,>compliant press-in connection for plated-through P1 5
hole @ 0,6 according to IEC 60352-5
P2 7
R Straighty 'solderless, compliant press-in connection for plated-through R1 16
hole"@-0,6 according to IEC 60352-5, for wrap connections according to
IEC60352-1, with rear plug-up contact area
R2 14,5
R3 13
U Straight, solderless, compliant press-in connection for plated-through U1 13
hole @ 0,6 according to IEC 60352-5, for wrap connections according
to IEC 60352-1

223 Survey of coding devices

Each set of matching coding devices shall be moulded in a specific colour. Combinations of

colours and code numbers are listed in annex B.

The references to RAL (the German institute for colour codes and samples) are given for

information only.
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Renseignements sur I'application

Connecteurs complets (paires)

Description

:2001

Un connecteur complet se compose d'un ou de plusieurs modules de connecteur juxtaposés

bout

a bout.

Tous les modéles peuvent étre assemblés sans ordre précis, mais la composition de la fiche
doit étre identique a celle de I'embase.

Tous
(mod
I'une
multi

Chaq
comp

Rest

Afin
impo

g

—~

S o

bles C, F et N) qui ont une longueur de 25 mm et qui doivent étre placés unique
des extrémités du connecteur. La longueur totale du connecteur ainsi réalisé e
ble impair de 25 mm.

ue modéle de module a BMF intégré a toutes les caractéristiques-d'un conng
let et peut étre utilisé tout seul.

fictions
He respecter les conditions d'accouplement, spécifiées’,en 3.3, le concept mod

e quelques restrictions concernant la composition de connecteurs complets:

s modules sans BMF (modéle B), doivent toujours,se-trouver entre des modules a
itrement le connecteur ne peut corriger ni I'écart\perpendiculaire ni l'inclinaison p
oir 3.3.2 et 3.3.3);

les modules ont une longueur de 50 mm, a l'exception des modules d'extension

ent a
5t un

cteur

laire

BMF,
Brmis

Bmité

s modules d'extension (modeles C, F et, N)-"'doivent toujours se trouver a l'extr
asse du connecteur, accompagnés d'au moins un module a BMF.
__ 0 .
Modele A | —~+ 25
L 50
1 75
£
E S
T 100 &
o F
n| @ p
@ 125 o Max.
T = r 10 cm
3
=
()]
c
S

-1 200

| 225

Y 250

IEC 1208/01

Figure 2 — Exemples de compositions de connecteurs complets
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2.3 Information on application
231 Complete connectors (pairs)
Description

A complete connector is composed by stacking one or more connector modules end to end.

All the styles of modules can be stacked at random, but the configuration of the completed
fixed and free board connector shall be identical.

All mpdules are 50 mm long, except for the extension modules (styles C, F and N), whigh are
25 mm long and shall only be added at one end of a connector in order to build cénngctors
with @n overall length in odd multiples of 25 mm.

Every style of module with an integrated MPC has all the features of a complete connector
and dan be used on its own.

Restrictions

To fdlfil the mating characteristics in 3.3, the modular concept/has some restrictions orn how
to compose a complete connector:

module without MPC (style B), shall only be used between modules with MPC, otheryise it
annot cope with the transverse and angular misalignmént allowed (see 3.3.2 and 3.3.3);

a
c

— extension modules (styles C, F and N) shall <ohly be used at the bottom end df the
connector, together with at least one module with MPC.

oooloo o)

—4-100

Max.
10 cm

1125

Querall length in mm

1 150

1 175

{200

[43)
D
5 L [§] _1 225
D
(<)

_Y 250

IEC 1208/01

Figure 2 — Examples of complete connector arrangements
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Infrastructure métrique

La plage de contact spécifiée M = 14 mm a 16,5 mm (voir 3.3.1) tient compte des tolérances
réelles définies dans l'infrastructure de 25 mm, et permet en plus un fléchissement du fond de
panier de 0,3 mm au maximum vers |'avant, et de 0,9 mm au maximum vers l'arriére.

160 .53 125
160

Axe de la rangée a \(

KRR KIRIIRTS
RRRRRRIEKARRRK

D

153.8 [14 ]
7.5 #0,1
175,45 *1
\
Panneau avant  Carte imprimée Fond-de panier

IEC 1209/01

NOTE| Pour une compréhension claire de l'interaction des tolérances, tés dimensions données se reportenjt a un
exemple de bac d'une profondeur de 175 mm (Ds = 175 dans la CEK60917-2-2).

Figure 3 — Dimensions de coordination et leurs tolérances
dans l'infrastructure métrique de 25 mm

2.3.2 Embases

Polarisation

Les modules d'embase ne peuvent étre’ montés sur le fond de panier que dans un sens. Le pipn de
centrage sous le BMF doit s'encastrer dans le trou de la carte, évitant ainsi un mauvais assemblgge.

Les modules d'embase sans BMF (modele B/E) sont polarisés a leurs extrémités et ne s'embjoitent
que dans un sens entre les modules adjacents.

Montlage

Les modules d‘embase sont fixés sur le fond de panier par leurs pions de centrage.

Grille surle fond de panier

AA—{4—<-5-mmH—30 mm

Lorsqu f }
fond de panier est de 2 mm partout.

(6x5m

Lorsque les connecteurs sont utilisés pour des densités de dimensions impaires, comme
15 mm (3 x 5 mm), la grille sur le fond de panier est de 2 mm prés du plan de référence de
chaque connecteur, mais entre deux connecteurs adjacents il y a une discontinuité de 1 mm
dans la grille de 2 mm.

Niveaux de contact et accouplement séquentiel

Les niveaux de contact doivent permettre un accouplement séquentiel sir; a cette fin les
contacts males des modules d'embase sont spécifiés en trois niveaux de contact, aux
intervalles de 1,5 mm.

NOTE Il convient que la rangée de contacts b ne soit équipée que de contacts males de niveau 1 et 2, parce que
dans la fiche la profondeur libre dans la rangée b est restreinte par le bord de la carte imprimée.
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Metri

c equipment practice

The specified contact range M = 14 mm to 16,5 mm (see 3.3.1), covers actual tolerances
within the 25 mm equipment practice, and allows a further 0,3 mm maximum bow of the
backplane towards the front, and 0,9 mm maximum towards the back.

160 .53 125
160

Centre line of row a \(

KRR KIRIIRTS
RRRRRRIEKARRRK

D

153.8 [14 ]
7.5 #0,1
175,45 *1
Front panel Printed board Backplane

IEC 1209/01

NOTE| For a clear comprehension of the interaction of the tolerances, the dimensions shown refer to an example
of a 115 mm deep subrack (Ds = 175 in IEC 60917-2-2).

Figure 3 — Co-ordination dimensions and their tolerances in

the 25 mm metric equipment practice

2.3.2 Fixed board connectors
Polatization
Fixeq board connector modules ¢an be mounted in only one way on the backplane| The
location peg on the rear of the MPC shall fit into a hole in the printed board to prevent wrong
assembly.
Fixed board connector«modules without MPC (style B/E) are polarized at their ends and fit
only pne way between adjacent modules.
Mounting
The fjxed board connector modules are attached to the backplane by means of location pegs.

Grid

on'the backplane

When the connector is used in packing densities 20 mm (4 x 5 mm), 30 mm (6 x 5 mm) or

other

even figures, then the grid on the backplane will continuously be 2 mm.

When the connector is used in odd packing densities like 15 mm (3 x 5 mm), then the grid on
the backplane will be 2 mm around the reference plane of each connector, but between
adjacent connectors there will be a discontinuity of 1 mm in the 2 mm grid.

Use of contact levels and sequencing

The contact levels shall allow a safe engaging sequence, therefore the male contacts for the

fixed

board connector module are specified in three contact levels, staged by 1,5 mm.

NOTE Contact row b should be loaded only with male contacts level 1 and 2. This is because the available
insertion depth of the free board connector is restricted in contact row b by the edge of the printed board.
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Arrangement des différents niveaux de contact dans I'embase.

L'inclinaison permise pendant l'accouplement (voir 3.3.3) a une influence sur la séquence
d'accouplement. Pour neutraliser I'effet de cette inclinaison, les contacts du niveau concerné
doivent étre situés aux angles extrémes du connecteur assemblé.

Le fléchissement du connecteur monté sur le fond de panier et les déformations provoquées
par les opérations d'accouplement ou de désaccouplement affectent aussi la séquence
d'accouplement. Pour neutraliser l'influence de ces déformations, les contacts du niveau
concerné doivent étre répartis sur toute la longueur du connecteur assemblé.

2.3.3 Fiches
Polarisation

Les modules de fiche ont des ergots de guidage asymétriques dans leur BMF afin d'évifer un
mauvais accouplement.

Montlage

Les modules de fiche sont montés le long du bord de la carte imprimée et fixés avec|leurs
piong de centrage.

Dans| le cas ou les modules de fiche sont suffisamment bien tenus par les connexiong CIF,
pour |résister a toutes les contraintes mécaniques durant\Wusage, les pions de centrage ne
sont pas nécessaires (voir 4.3.4).

Accauplement séquentiel

Le premier point de contact possible du contact femelle doit se trouver a la distance refjuise
en 3.6.2. Sa position doit étre contrblée a I'aide d'un calibre (voir 3.9.2) qui simule le das le
plus [défavorable d'un contact male introduit dans l|'orifice d'un module de fiche. Un [essai
appraoprié est en cours de préparation.

234 Accessoires

2.3.4{1 Contacts spéciaux
Les modules de connecteurs des modéles L, M, et N comprennent des alvéoles pour regevoir
des gontacts spéciaux;“avec un diametre de référence de 4,8 mm. Il n'existe pas de norme

internationale qui spécifie ces contacts. L'information appropriée, qui n'est pas normative, est
donnge a 'annexe™A.

2.3.4{1.1 ~Connecteurs pour fibre optique

Le module de connecteur de modéle G comprend six (6) alvéoles pour recevoir dlun a
six contacts pour fibre optique (voir CEI 60086).

2.3.4.2 Clefs de codage

Description

Chaque clef de codage est moulée en une seule piéce, avec son arrangement spécifique de
doigts d'arrét. Parmi les huit positions possibles, quatre sont remplies par des doigts d'arrét et
quatre restent vides pour laisser passer les doigts de la contrepartie. Cet arrangement permet
un choix de 70 combinaisons différentes. Les positions de code sont numérotées de 1 a 8; les
chiffres sont marqués sur I'extrémité des quatre doigts d'arrét, formant ainsi un numéro de
quatre chiffres, classés dans l'ordre croissant (exemple 1 2 4 7).
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Arrangement of the different contact levels in the connector.

The allowed inclination of the mating connectors (see 3.3.3) affects the engaging sequence.
To neutralize the effect of the inclination the contacts of the concerned level shall be located
at the outer corners of the completed connector.

Also the bow of the backplane/connector assembly and bending during the engaging/
separating operation affect the engaging sequence. To neutralize the effect of the bending,
the contacts of the level concerned shall be distributed along the complete connector.

2.3.3 Free board connectors

Polarization

Free |board connector modules have non-symmetrical guiding pins on the MPC, [to prevent
wrong engagement.

MouTting

The free board connector modules are mounted along the edge of ‘the printed circuit board
and dttached by means of location pegs.

If the|free board connector modules are held well enough on\thé printed board by their gress-
in terminations, so that they can withstand all mechanical stress during operation, the logation
pegs|may be omitted (see 4.3.4).

Engaging sequence
The {irst possible contact point on the femalg, contacts shall meet the required dimenjsions
of 3.8.2. This shall be checked with a gauge(see 3.9.2), which simulates the maximum gpace

a male contact can occupy within the apérture of the free board connector. An appropriate
test i$ in preparation.

2.3.4 Accessories

2.3.4{1 Special contacts

Connector module stylessL, M, and N contain cavities to receive special contacts, with a
reference diameter ofy4,8 mm. No international standard specifying these contadts is
available. Specific information, which is not normative, is given in annex A.

2.3.4|11.1 Fibre optic contacts

Connectaor .module G contains six (6) cavities to accommodate one to six fibre opptical
connegctors (see IEC 60086).

2.3.4.2 Coding devices
Description

Each coding device is a one-piece moulding with a specific configuration of blocking pins.
From the eight available coding positions, four are filled with blocking pins, and four are left
open to let the opposite pins pass through. This arrangement allows a choice of 70 different
combinations. The coding positions are numbered from 1 to 8; the ciphers are marked on top
of the four blocking pins, thus composing a four-figure code number, sorted from low to high
(example 124 7).
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Figure 4 — Exemple de clefs de codage appairées

lefs de codage s'emboitent manuellement dans les BMF des modules de connec
doivent se retirer d'un connecteur déja monté, a I'aide d'un outilrextracteur.

2001
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qu'ell

Une
dista
mont

ge

lefs de codage non appairées doivent bloquer I'opération d'accouplement

s puissent agjr toutes simultanément.

nclinaison’de la carte bloquée, sous l'effort de I'accouplement, risquerait de rédu
nce de (blocage; pour la méme raison des clefs de codage identiques doivent
Bes.

et un

sont
rces

bvant

). Le
pour

re la
étre
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Mounting

The
extra

The devices are polarized and have different clicking latches forfixed and free modules.

Each

straightforward handling while coding the connectors<¢and easy spotting of failures i
completed equipment.

All interface dimensions of the coding devicescand the MPCs are specified. This allow
intermateability and interchangeability between>different sources.

Bloc

Interfering coding devices shall block off the insertion operation of the connector beforg

elect

Each
conn
simul

An in
for th
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Fixed connector Free connector

s Yy W
/

- fy’ m.

_
¢ Z
% /
’///// 77 7
Code number 3568 Code number 1247
Cal e Ral

IEC 1210/01

Figure 4 — Example of matching coding devices

coding devices are clicked into the MPCs of the connector modiles. They sha
Ctable from a mounted connector by means of a special tool.

set of matching coding devices shall be moulded  n a specific colour. This pe

King

ical connection is made.

blocking pin shall withstand an insertion force of 100 N (see 4.3.9). The comg
bctor shall be equippéd with identical coding devices in all MPCs, to make them
taneously.

clination of the-.printed board in the blocked position would reduce the blocking dist
le same re@son, identical coding devices shall be mounted.

Il be

rmits
h the

s full

any

leted
block

Ance;
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2.3.5 Blindage et continuité de masse

Le fonctionnement du blindage ne fait pas partie de cette spécification. Ce paragraphe a pour
seul but l'option d'ajouter des coquilles de blindage au connecteur, sans affecter le bon
accouplement.

Description

Les deux cbtés de la fiche peuvent étre blindés avec des plaques métalliques qui
s'accouplent aux rangées de continuité de masse z et f pour la version cinq rangées et z et i
pour la version huit rangées de I'embase.

Cet prrangement améne un plus grand nombre de contacts de continuité de nlasse
nécesgsaire pour la transmission de signaux rapides, sans pour autant nécessitercun’blindage
total pux interférences électromagnétiques.

Les pontacts de continuité de masse et blindage doivent étre conformes a toutep les
conditions d'accouplement spécifiées en 3.3.

Pour|assurer la plage de contact, les rangées de continuité de tasse de I'embase dgivent
étre gquipées de contacts males de niveau 3.

IEC 1211/01

Figure 5 — Exemple d'arrangement de continuité de masse et blindage

Compatibilité a I'accouplement

Les ¢onnecteurs avec ou sans contacts de continuité de masse et coquilles de blifdage
doivent étre acecouplables.

La force pormale de contact doit étre déterminée, d'un c6té par la flexibilité des rangées de
continuite~de masse et des parois de I'embase, et de l'autre cbété par I'élasticité des contacts
des dogquilles de blindage.

La flexibilité des rangées de continuité de masse et |'élasticité des coquilles de blindage doit
étre vérifiée a l'aide des calibres de rétention spécifiés en 3.9.1.
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2.3.5

Shielding and grounding

The shielding function is not part of this specification. The only purpose of this subclause is
the option of adding shielding frames to the connector, without affecting intermateability.

Desc

ription

Both sides of the free board connector can be shielded with metal plates, which engage with
the grounding rows z and f for the five-row version and z and i for the eight-row version of the

fixed

board connector.

This
full s

The ¢

Tom

with fnale contacts level 3.

Inter

Connectors with and without shielding and grounding shall be intermateable.

The ¢
walls
the s

The
shall

nielding of electromagnetic interferences.

cet the contact range, the grounding rows in the fixed board connector‘shall be equ

4 IEC 1211/01

Figure 5 — Example o6f'grounding and shielding arrangement

mateability

ontact force shall.be determined by the flexibility of the grounding rows and the ho
of the fixedboard connector on one side, and by the spring contact characterist
nielding frames on the other side.

lexibifity of the grounding rows and the spring characteristics of the shielding fr
be-tested with the retention force gauges specified in 3.9.1.

rounding and shielding contacts shall meet all the mating conditions specified in 3.3.

brrangement offers extra grounding contacts for high-speed applications, without cldiming

pped

using
cs of

pgmes
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Dimensions

Point de contact sar
/

Dimensions données pour cing rangées;
pour huit rangées (jusqu’a la rangée i),
les dimensions sont:

1) 17,95

2)17,4

11,4 max.?

a b c d e |
15,7 min. "

IEC 1212/01

Figure 6 — Dimensions d'accouplement de la coquille de blindage
de la rangée f (cing rangées) et i (huit rangées)

b ~ Dimensions données pour cinqg rangées;
pour huit rangées (jusqu’a la rangée i),
& les dimensions sont:
% 1) 17,95
e 2)174
< §~3) 13,75
A 5
v Y ¢V VY ¥ I
. 3 a b ¢ deer |if 0
Point de contact SP @+ 2
11,5minh. 3
15.7 min. 1

IEC 1213/01

Figure 7 — Dimensions d'accouplement de la coquille de blindage de la rangée z
La lopgueur des coquilles deblindage n'est pas spécifiée et dépend de I'application.

Ces gpécifications assurent la parfaite compatibilité mécanique entre fiches et embases|avec
continuité de masse et.blindage de sources différentes.

2.3.6 Type de'sorties
Outiljlage dapplication

Les medules d'embase sont pourvus d'un chanfrein d'entrée pour guider I'outil d'insertioh des
bornesCiF-

Les épaulements d'aide a l'insertion des contacts méles CIF sont spécifiés afin d'obtenir la
compatibilité des outils d'insertion.
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Dimensions

The |

Thes
conn

2.3.6

Appl

The fixed board €aonnector modules are provided with lead-in chamfers to guide the pr¢

tool.

The

Reliable contact point
/ P

Dimensions given for five rows;
for eight rows, dimensions (up to row i)

11,4 max.?

1=

15,7 min.

€

IEC 1212/01

Dimensions given for five rows;
for eight rows, dimensions (upto row i)

) are:
% 1) 17,95
g 2) 17,4
< §~3) 13,75
- O VAVI 7 ]
AR
. 3 a b c d e |f 0
Reliable contact poP @+ 2
11,5 min. 3
15.7 min. 1)

IEC 1213/01

Figure 7 — Mating dimensions.of the shielding frame for row z
ength of the shielding frames is not’specified and depends on the application.

specifications permit full “mechanical compatibility among fixed and free
ctors from different sourcestwith the grounding and shielding option.

)
-
»)
=

Basic type of termination

cation tools

press-in shoulders on the male contacts are specified to allow the constructi

comp

afible press-in tools.

Figure 6 — Mating dimensions of shielding frame for row f (five rows) and i (eight.rows

poard

Ss-in

bn  of
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2.4 Arrangements des contacts

NOTE La plupart des implantations et arrangements sont donnés jusqu'a cing rangées. L'extension jusqu'a huit
rangées peut étre faite de la méme maniére.

Les arrangements de contacts répondent a quatre critéres, qui forment en méme temps les
quatre chiffres appropriés de la désignation de type CEI (voir 1.5).

Le premier chiffre indique les rangées équipées de

contacts: - 7
d_— ————————————————————
1.rangéesa+c +e EI—D——
2. rafjgeées b +d z— N
3.rangéesa+b+c ! e 25
5 +b+c+ )

4.rangees a + b +c+d Exemple: rangées #
5.rangéesa+b+c+d+e
6. rafgéesa+b+c+d+e+f+g+h
Le dguxieéme chiffre indique I'arrangement valable
pour fous les contacts: f—f

o )

d4d @ o,% )e o e o o |la e
1. entiérement équipé EIO
2. toytes les colonnes paires e N e B
3. todtes les colonnes impaires 1 " % 25
4. arfangement en quinconce, pair en a Exemple: rangées 4, arrangemient 5
5. arfangement en quinconce, impair en a

Le troisieme chiffre ajoute l'arrangement des niveaux de contact (uniquement pour les
modyles d'embase):

1. toUs les contacts sont de niveau de contact

2. leq contacts de niveau 2 (marqués V) sont-situés dans les colonnes extrémes, tous les
autrep contacts sont du niveau 1

)

3. leg contacts de niveauy2 ‘(marqués V) sont situés dans les colonnes extrémes, les contacts
d'extiémité de ces colannes étant de niveau 3 (marqués W), tous les autres contacts de niveau 1

OO0

XXX

c<ccge

cdd<<
<
<<<cee
g cee

o w o wil W w

v h v v v v v

P MY oodyE Y E f

v v v v v v — /T \

W w o w| W w e -
d4 & « = = = . . «
cHY e o & & = T
bH = e = s o s o o] & -
a-Ww e s @ - s e s o = ow
z— N

1 1" 15 25

Exemple: rangées 4, arrangement 5, niveaux 3
NOTE La rangée b ne peut recevoir de contacts de niveau 3.

Le quatrieme chiffre indique comment les rangées de continuité de masse des modules
d'embase sont équipées:

. ; . ; fe o ° © ) [ [/—\I ° o ) o °
1. entierement équipées ﬂ e o o o @ o o s o e
2. tous les contacts pairs n A tLtLtL LY
. . a —w - s ] - - - e ° ° - W

3. tous les contacts impairs 2 2 o o 8 o NN o o o .

Exemple: rangées 4, arrangement 5, niveaux 3, continuité de masse 2
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2.4 Contact arrangements

NOTE Most patterns and arrangements are given up to five rows; extensions of up to eight rows can be made in
the same way.

The contact arrangements may be chosen according to four criteria, which also define the
four relevant ciphers in the IEC type designation (see 1.5).

The first cipher specifies the rows which are loaded
with contacts: f—

o I
< [
1. rqwsaFfCc+Fe b J
2. rqws b +d i A
3. rqwsa+b +c 1 " 15 25
4. rqwsa+b+c+d Example: rows!4
5. rqwsa+b+c+d +e
6. rqwsa+b+c+d+e+f+g+h

The gecond cipher describes the loading pattern
appli¢able to all contacts:

7 78
1. fdlly loaded “D
2. all even-numbered contacts G
3. all odd-numbered contacts 5 11[\_415 %
4. ctl:ess pattern even-numbered in row a Example: rows 4, pattgrn 5
5. chess pattern odd-numbered in row a

The third cipher adds the loading pattern applicable to the contact levels (only for fixed bpard
conngctor modules):

1. all contacts level 1

2. contacts level 2 (marked V) in columnsiat the end, all others level 1

}

3. contacts level 2 (marked V) in columns at the end, corners contacts level 3 (markefl W),
alll others level 1

)

OO0

XXX
cc <<
< < g
ccec e
<<
e

000

Tceck

fccck

Tk
fccck
T<<< ¥
LR

J

1

pooao
11
T <
o
o
.
.
.
.
P
.
o
o
o

uuuuu s W

1 11 15 25

Examplier Tows 4, pattern o, tevels 3

NOTE Contact row b cannot be equipped with contacts level 3.

The fourth cipher specifies how the grounding rows of the fixed board connector modules are
loaded:

f s e© o o o I/_\J s o & =
1. fully loaded ?EU
b4 ¢ o o & o s e o o
2. all even-numbered contacts A
3. all odd-numbered contacts ! "o 25

Example: rows 4, pattern 5, levels 3, grounding 2
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Les arrangements de contacts obtenus par la combinaison du premier et du second chiffre
sont présentés dans le tableau 7.

Tableau 7 — Exemples d'arrangements de contacts
(montrés pour cinq rangées seulement)

Arrangement 1 2 3 4 5
; Entiérement Toutes les Toutes les En quinconce | En quinconce
Rangées équipé colonnes colonnes pair en a impair en a
paires impaires
123456 123456 123456 123456 123456
+cte b
c 000000 0O 0 O o 0o o
d
e 000000 o 0 O o o0 o
2 a
b+d b 000000 o o0 o o o o
c
d 000000 o o0 o o o o
e
3 a 000000
h+b+c b 000000
c 000000
d
e
4 a 000000 o 0 o 0 o o 0O 0 O o o b
atb+c+d b 000000 o o0 o o o o o o o o o| o
c 000000 o o0 0 o o o 0O 0 O o o b
d 000000 0 OO0 o o o o o o o of o
e
5 a 000000 0 o0 o o o o 0O 0 O o o b
atlp+c+d+e b 000000 o o0 o o o o o o o o o| o
c 000000 o o0 O o o o 0O 0 O o o b
d 0000300 o o0 O o o o o o o o of o
e ooo0QQ0o o o0 O o o o 0O 0 O o o b
Le ngmbre de contacts équipés dépend du modéle, de lI'arrangement et du nombre de ranjgées.
Ce npmbre est indiqué dans le tableau 8.
Tableau 8 — Nombre de contacts (présenté pour cinq rangées seulement,
sans rangées de continuité de masse)
Arrange- 1 2 3 4 5
ment Entiérement Toutes les Toutes les En quinconce En quincgqnce
équipé colonnes paires colonnes pair en a impair en a
impaires
Ran- | Modele |A B C M|A B C M|A B C M|A B C M|A B C M
gées |(voir 2.2.1)
1 atcte 66 75 33 33|30 36 15 15(36 39 18 18| - - - - |- - — -
2 b+d 44 50 22 22|20 24 10 10|24 26 12 12| - - - — |- - — -
3 atb+c |66 75 33 33|30 36 15 15|36 39 18 18| - - - - |- - - -
4 atb+c+d [ 88 100 44 44 (40 48 20 20 (48 52 24 24 (44 50 22 22|44 50 22 22
5 a+b+c+d+e[110 125 55 55|50 60 25 25|60 66 30 30|54 62 27 27|56 63 28 28
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The contact arrangements which are obtained through the combination of the first and second
ciphers are shown in table 7.

Table 7 — Examples of contact arrangements
(shown for five rows only)

Pattern 1 2 3 4 5
Fully loaded All even- All odd- Chess pattern | Chess pattern
Rows numbered numbered even-numbered | odd-numbered
contacts contacts in row a inrow a
123456 123456 123456 123456 123456
+ct+e b
c 000000 0O o0 o o o0 o
d
e 000000 0O o0 o o o o
2 a
b+d b 000000 O o0 o 0O o0 o
c
d 000000 0O o0 o 0O o0 o
e
3 a 000000
h+b+c b 000000
c 000000
d
e
4 a 000000 o o0 o 0 o o o o0 o o o p
atb+c+d b 000000 0O o0 o 0O o o O 0o o o o] o
c 000000 o 0 0 o o o o o0 o o o p
d 000000 o oo o o o o o o o o] o
e
5 a 000000 0 o o o o o o o0 o o o p
at+p+c+d+e b 000000 0O o0 o 0O o o O 0o o o o] o
c 000000 o o0 o o o o o o0 o o o p
d 000 0G0 o o0 o o o o o o o o o] o
e ooolgodo o o0 o o o o 0O o0 o o o p
The pumber of loaded c¢ontacts depends on the style, the loading pattern and the number of
loadgd contact rows. It is shown in table 8.
Table 8 — Number of loaded contacts (shown for five rows only,
without grounding rows)
Pattern 1 2 3 4 5
Fuly-leaded AH-even AH-odd Ghess—pattern Ghess—pattern
numbered numbered even-numbered | odd-numbered
contacts contacts inrow a inrow a
Rows Style A B C M|A B C M|A B C M|A B C M[(A B C M
(see 2.2.1)
1 atcte 66 75 33 33|30 36 15 15|36 39 18 18| - - - - |- - - -
2 b+d 44 50 22 22|20 24 10 10|24 26 12 12| - - - — |- - — -
3 a+b+c 66 75 33 33|30 36 15 15|36 39 18 18| - - - - |- - - -
4 a+b+c+d 88 100 44 44 140 48 20 20|48 52 24 24 (44 50 22 22|44 50 22 22
5 at+b+c+d+e |[110 125 55 55|50 60 25 25|60 66 30 30|54 62 27 27|56 63 28 28
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3 Informations dimensionnelles

3.1 Généralités

Les dimensions originales sont exprimées en millimétres, et toutes les dimensions sur les
dessins ou les tableaux sont en millimétres.

Tous les dessins utilisent la projection du premier diédre. La forme des connecteurs peut
varier par rapport a la forme indiquée dans les dessins qui suivent, a condition que les
dimensions spécifiées ne soient pas affectées.

Les dimensions non spécifiées peuvent étre choisies en fonction des caractéristiques
communes et de la fonctionnalité envisagée.

3.2 | Vue isométrique et caractéristiques communes

Ligne de référence en largeur

.~
Ligne de référence Ligne de référence
en hauteur N en profondeur
~
e
/ L .
|liPpS
Grille ea 1] 4 <% ( Grille
2x2 - J ; : | 2x2
I ITﬂ
Ill | 50
\i\y\L‘*NQL | -~ 4 ele
- z
e I
] 7 !
M 5z
s @ oz )
| oz 1 11741k
y s ~>,J 114
5 |(] 7 =2
! ~
1 S I
2 ok
\15 | % \§}>~
iy 4/‘/' ; ” | |25
~\‘ JH[’ - 1 ! I l
/,?‘1‘/\ 4 l“ Fiche
S el | -
™ N Carte imprimée
Embase
25
l——Fond de panier

IEC 1214/01

Figure 8 — Dimensions de coordination dans l'infrastructure métrique
(présentées pour cinq rangées seulement)
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3 Dimensional information

3.1 General

Original dimensions are expressed in millimetres, and all dimensions on the drawings and
tables are given in millimetres.

All drawings are shown in first-angle projection. The shape of the connectors may deviate
from that given in the following drawings, as long as the specified dimensions are not influ-
enced.

Dimepsions not specified may be chosen according to common characteristics and\intgnded
use.

3.2 Isometric view and common features

Datum line width .

Datum line height
Datum line depth

/ ,/\
\ ;

5 yyevrreryvyy’

P

< 3
3
Grid ; Grid
2x 2\\J | 2x2
50
N\i\‘\[‘
¥
™3
50
SN IS
E <
d
.
. |
- Free connector
>4~ ' /
« Printed board
Fixed connector
25
[—Backplane
d IEC 1214/01

Figure 8 — Co-ordination dimensions in metric equipment practice
(shown for five rows only)
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3.21 Caractéristiques communes
Tableau 9 — Dimensions de coordination et caractéristiques communes
dans l'infrastructure métrique
Dimension Caractéristique
Référence mm
H nx 25 Hauteur hors tout du connecteur complet
D 12,5 Dimension de coordination en profondeur: intervalle entre le bord de la carte et le fond
de panier
14 2 16,5 Plage de contact dans la direction de I'accouplement (voir 3.3.1)
4 m x 50 Distance de coordination du plan de référence en hauteur au centre du premier mogule
b Plan de référence en largeur défini par I'axe de la rangée b
z] Plan de référence en profondeur sur la carte imprimée défini par I'axe.de la rangée|a
5 1,5 Distance du bord de la carte imprimée a I'axe de la rangée a
3.2.2 Systéme de référence

Les modules de connecteurs peuvent étre utilisés dans tout systeme d'équipement, mais|{dans
spécification le systéeme de base est l'infrastructufe’  métrique de 25 mm, pelon

cette
la CHI

60917-2-2.

Toutgs les dimensions de coordination sont basées, sup le pas de base de 0,5 mm et sur les

pas multiples de 25 mm et de 2,5 mm spécifiés dans<la CEI 60917.

3.2.3

Dimensions en hauteur

Tableau 10 — Dimensions en hauteur, exemples de connecteurs complets

Hauteur hors tout H en mm 50 75 100 125 150 225 250
25 mmn x multiplicateur » 2 3 4 5 6 9 10
Nom‘)re de modules de 50 mm 1 1 2 2 3 4 5

Modtlle d'extension de 25 mm non oui non oui non oui rjon
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3.21 Common features

Table 9 — Co-ordination dimensions and common features
in metric equipment practice

Dimension Feature description
Reference mm
H nx25 Maximum overall height of the completed connector
D 12,5 Depth co-ordination dimension: distance between edge of printed board and
backplane
M 14 to 16,5 Contact range in engaging direction (see 3.3.1)
v m x 50 Co-ordination dimension from datum plane "height" to centre of first module
b Datum plane "width" defined by the centre line of row b
a Depth co-ordination plane on printed board is centre of connection holes of roy a
S 1,5 Distance from edge of printed board to centre of connection holés of row a

3.2.2 Reference system

The |connector modules can be used in any kind of equipment, but throughouf this
specification the reference system is the 25 mm metric eQuipment practice accordipg to
IEC §0917-2-2.

All co-ordination dimensions are based upon the 0,5 mm modular grid and the 25 mm and
2,5 mlm mounting pitches specified in IEC 60917.

3.2.3 Height dimensions

Table 10 — Height dimensions,’examples of complete connectors

Ovefall height Hin mm 50 75 100 125 150 225 250
25 nlm x factor n 2 3 4 5 6 9 10
Nun{ber of modules of 50 mm 1 1 2 2 3 4 b

Extelnsion module of 25 mm no yes no yes no yes ro
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0 \Ligne de référence en hauteur
A
1 Bac
%Guide carte
z N "s\ Carte imprimée
0 { \
[a\} K |
x A / .
= ’ | —T—Module de fiche
= =,
\\J*\ Module d’embase

Fond de panier —

2 mm

IEC 1215/01

Figure 9 — Dimensions en hauteur,'pas modulaire de 25 mm

3.24 Dimensions en largeur

Module d’embase

2Xx2 4x2

a
b
C | o [ | <
d ™~ Module de fiche
e
5 2x5 Carte imprimée
Plan de référence ___-| 5
n
en largeur -1 IEC 1216/01

Figure 10 — Dimensions en largeur, pas modulaires
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“Datum line height
Subrack
\Plug-in unit guide

25

&3
) S
ANy S Plugin unit
9 { )
x N
II :_l \viviawivin)) |U\Jtu| |||Udu:c
W, s |
=)
= T
\i‘\Fixed connector module

Backplane —

2 mm

IEC 1215/01

Figure 9 — Height dimensions, modular pitch of 25 mm
3.24 Width dimensions

Fixed connector module

2x2 4x2

a
b
c
d |~ Free connector module
e
5 2x5
Printed board
Datum plane width — nx5
- IEC 1216/01

Figure 10 — Width dimensions, modular pitches
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3.25 Dimensions en profondeur

Fond de panier

Plan de référence
en profondeur

Mref

L L’L Module d’embase

12 max.
5x2
Q
|
|

Carte imprimée

Module de fiche
IEC 1217/01

Dimenpion de coordination Mygf =7 x 2 mm = 14 mm

Figure 11 — Dimensions en profondeur

La dimension de coordination M,ef est théorique. En réalité, les tolérances de fabricatipn de
I'équipement ne permettent pas toujours ['accouplement a fond des connecteurs. La plage de
contgct spécifie les dimensions en profondeur de I'accouplement électrique (voir 3.3.1).

3.3 | Renseignements concernant’l'enfichage

3.31 Direction de I'accouplement

T O aao
DT O Qo

\Axe de larangée a

_/Face du fond de panier

IEC 1218/01

Figure 12 — Plage de contact
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3.25 Depth dimensions

Mref“

=~ N Fixed connector module

5x2

12 max.

Printed board

Free connector module
JEG” 1217/01

Co-ordination dimension Myegf =7 x 2 mm = 14 mm

Figure 11 — Depth dimensions

The ¢o-ordination dimension M,es is theoreticaliln practice, the manufacturing tolerandes in
the whole equipment do not always permit fulljinsertion of the connector. The contact fange
specifies the depth dimensions of the electrical engagement (see 3.3.1).

3.3 | Mating information

3.3.1 Engaging direction

e
e d
d c
c b
b —r a
a
\Centre line of row a
Te]
<
I
=
JFront of backplane
f edcbaz
IEC 1218/01

Figure 12 — Contact range
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La résistance de contact spécifiée doit étre assurée par une paire de connecteurs complets
accouplés dans une plage de M = 14 mm a 16,5 mm.
Un connecteur fabriqué avec les dimensions maximales dans les tolérances doit permettre un
accouplement jusqu'a M = 14 mm. S'il est fabriqué avec les dimensions minimales, il est plus

petit, et il permet un accouplement en dessous de M = 14 mm. Dans ce cas, la résistance de
contact doit toujours étre conforme.

3.3.1.1 Niveaux de contact et accouplement séquentiel

Tableau 11 — Plages de contact pour les trois niveaux de contact

Niveau de contact 1 2 3

Plage de contact 14 a2 16,5 14 418 14 a2 19,5

3.3.2 Ecart perpendiculaire a la direction d'accouplement

La cgnception du dispositif de centrage et de guidage du BMF de la fiche et de I'embas¢ doit

permettre de corriger un défaut d'alignement de +2,5 mm en transversaux et de £2 mm
suivant I'axe longitudinal.

IEC 1219/01

Figure 13 — Défauts d'alignement permis suivant les axes longitudinal et transversal

3.3.3 Inclinaison

Le dippositif de~centrage et de guidage du BMF de la fiche et de I'embase doit permetfre de
corriger un défaut d'inclinaison initial de +2° par rapport aux axes transversal et longitudinal.

IEC 1220/01

Figure 14 — Défauts d'inclinaison suivant les axes longitudinal et transversal
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The specified contact resistance shall be maintained on a mated pair of complete connectors,
within a range of M = 14 mm to 16,5 mm.

The connector, manufactured to the maximum dimensions within its tolerances, shall allow
insertion to A = 14 mm. When manufactured to its minimum dimensions, it will be smaller and
will allow insertion below M = 14 mm. In that case, the specified contact resistance shall still

be met.
3.3.1.1 Contact levels and sequencing
Table 11 — Contact ranges for all three contact levels

Contact level 1 2 3

Contact range 14 to 16,5 14 to 18 14 to 19,5
3.3.2 Perpendicular to engaging direction
The fesign of the centering and guiding device in the MPC of the|\free and fixed board
conngctor modules shall accept a misalignment of 2,5 mm in, the transverse axg and
+2,0 mm in the longitudinal axe of the connector.

IEC 1219/01
Figure 13 — Allowed misalignment in transverse and longitudinal axes

3.3.3 Inclination
The gentering jand guiding device in the MPC of the free and the fixed board conrjector
modyles shatlhallow an initial angular misalignment of *2° from both the transversg and
longifudinal-axes.

IEC 1220/01

Figure 14 — Allowed inclination of transverse and longitudinal axes


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

— 64 — 61076-4-101 © CEI:2001
3.4 Embases
3.4.1 Dimensions des modules de connecteurs
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IEC 1221/01

Figure 15 — Dimensions du BMF d'embase (cinq rangées)
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3.4 Fixed board connectors
3.4.1 Dimensions of connector modules
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Figure 15 — Dimensions of fixed MPC (five rows)
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Section H
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Figure 16 — Dimensions du BMF d'embase (huit rangées)


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

61076-4-101 © IEC:2001 - 67 —

Section H
1) At the bottom of the walls, the inward -7 T -
warpage is 0,1 max. on each side. e N
2) Dimensions and shape depend on ‘ AN
the application and shall comply with / .
the requirements of tests P2 and B6. ’ K L \ .
c
O O T
! [T}
™
| | &
RO,25 max.% RO 1| min /
\ r( /
Section WX - ‘ ‘ )
/\45° . -
\ .
Section KL
5,65 + 0,05 10,06 K-Q
1 min. N
0,4 min.
r T — T 7T A9
o ‘ 2
. = oQ
8 _ g° \ i “
E 0,1 ®K-Q ~ 45 N
0 = |
v,
Location peg 2 E L
515 0 45°
010
457> _ ;
+81 —10.10] 0,4 min.
@ 3.8 .0,05 ap°
. i
Section UV B
. [=10,1 )
: —0,19] 1 min.
ﬂ Ly i i ﬂ e
— ol %u
8 I N [:l
© =)
+l _‘ "_T i
9 .8 min. ) - 17%, ]
® =3 8 0 geol .
il 01 4 < g| €
+ Yo} +l <
= 225 o0 & < /] 4 -
Eoi@k-d— - g v 2 2. = % = L
} \ T a Tl el 8 % -
— R 8| 3 g
w . X ~ N - o €
Ly [ 3 I
- [
LY, g
—0,11 - W
\Y } Y
+0,1 0,113
@ 3,15 -0,05 =010 E
453"
=2 0 —0.1
0
5,15 —
oL
IEC 1222/01

Figure 16 — Dimensions of fixed MPC (eight rows)
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igure 17 — Dimensions du modéle A, module d'embase 50 mm avec BMF (cinq rangées))
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Figure 18 — Dimensions du modéle B, module d'embase 50 mm sans BMF (cinq rangées)
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Figure 17 — Dimensions’of style A, fixed 50 mm module with MPC (five rows)
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Figure 18 — Dimensions of style B, fixed 50 mm module without MPC (five rows)
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Figure”19 — Dimensions du modéle D, module d'embase 50 mm avec BMF (huit rangées



https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

61076-4-101 © IEC:2001 -71-

=10.1 [A 1345 0 1) At the bottom of the walls,
: U0l ‘ the inward warpage is 0,1 max.
Section UV (—10,1[A 3 81 Al on each side.
b 4 %
m‘fﬁ E——— 74

= — i —I0IA
= omm — = Detail F
G:E  —  — m>) — | O N ‘0’4_31
DD 1 — | F——8 Db P
‘:; ommi = v /7 . \\450
= = -

= o
= 0
Uy | ol —— L
— D1 — — —B D B i = ) Qo
H o ‘ / )
[ o S 01 —B Q L —
o <
[y % D 1 -
Q ?
i A s
=10,1 @A
<4\5°\ _L‘ F
L4 min. 1 —10,06 [
| =T el
mluﬁ,uﬂﬂmluﬂﬂuﬂﬂmﬂﬂmﬂmﬂmﬂflfﬂ ; ﬂiﬁuﬂﬂﬂmlmﬂuﬂﬂmhﬂhﬂﬂm '

B
0
I
6
5§
-+ «Q =

—~
a

[mcml - "o - e i g [mzml

I [=X= I N

|| ¢ + + + ++© + + + + - 4 + % 4 v + + v + + | |cEo e
’< ﬁ

cen|| o+ ||+ ||+ PO e R O A JH B S e ]| e el + | | d

[m:im} T T ks ‘ [msam} b

‘
== A | A | O O O U 1 U RO Q%g P e | O O O O L I L a
=== === == T[F /HTDEH === === =]

11 i i | i W
‘ 1 max. ia\ ‘ ‘
—oi A \Y i 1 max.
c] 24 X 2] (=48)

IEC 1225/01

Figure 19 — Dimensions of style D, fixed 50 mm module with MPC (eight rows)
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Figure 21 — Dimensions du modéle C, module d'extension d'embase 25 mm
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Figure 20 — Dimensions of style E, fixed 50 mm module without MPC (eight rows)
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Figure 21 — Dimensions of style C, fixed 25 mm extension module
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Figure 22 — Dimensions du modele F, module d'extension d'embase 25 mm
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Figure 22 — Dimensions of style F, fixed 25 mm extension module


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

- 76 - 61076-4-101 © CEI:2001

Figure 23 — Dimensions des alvéoles d'embase pour contacts spéciaux
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Figure 24 — Dimensions du modéle L, module d'embase mixte 50 mm

avec six contacts spéciaux
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Figure 24 — Dimensions of style L, fixed 50 mm mixed module with six special contacts
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Figure 25 — Dimensions du modéle M, module d'embase.mixte 50 mm

avec trois contacts spéciaux
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Figure 26 — Dimensions du modéle N, module d'extension embase
avec trois contacts spéciaux
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Figure 25 — Dimensions of style M, fixed 50 mm mixed ' module with
three special contacts
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Figure 26 — Dimensions of style N, fixed 25 mm extension module
with three special contacts
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- 80—
3.4.2 Dimensions des contacts
042 4) 059 4)
H 2o——{@l0.20M) G} {0,200
0,16 max. 0.06 ‘M'} 0,25 max.E:-o '1'1']
Arrondi
-
- 3)
B =[0.2)
o]
<
o
So
T %
«©
E
- ©
4) o o 4)
[@lo,06 ‘i: @10t
=t 7
3 2
£
©|
o
1,15 9,4 2
S\ 2) i 05
Plan de référence en
profondeur
1) l K | H Direction longitudinale
Niveau de contact 1 8,2 53
Niveau de contact 2 9,7 6,8
Niveau de contact 3 11,2 -'8;3
2) Epaulement d’aide a l'insertion permettant la
compatibilité de I'outillage.
3) Plage de tolérance commufie‘pour tous les Faces de contacts
contacts de méme niveau.
4) Re¢férence a la grillews *2 mm.
IEC 1233/01
NOTE] Il fautque’tous les contacts soient montés dans le boitier module du connecteur; les contacts adj
des mpdules-d’embase juxtaposés doivent avoir une différence maximale en profondeur de 0,1 mm.
Figure 27 — Dimensions des contacts males

jpcents
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3.4.2 Dimensions of contacts

04 O 4) 0501 = 4)
H ' {©10.200) G} —{0[0.2004)
0,16 max. L,__D) ‘M') 0,25 max.E}—_.——_—-o ‘M"
Rounded
/
—_ 3)
) =.2
<
<
o
o
T %
«©
£
- ©
4) o ol 4)
el0.06W T2 @0, T0M)
—— J
3 %
3 P
©)
o
1,15 2,4 2
3\ 2) 505
/é Datum plane depth
1) l K | H Longitudinal direction
Contact level 1 8,2 5,3
Contact level 2 9,7 6,8
Contact level 3 11,.2°| 8,3 -
4) Press-in shoulders allowing for. To
compatible press-in toolss v
o Contact surface
3) Common tolerance range for all long
contacts of the same contact level.
4) Reference to gridvs x 2 mm.
IEC 1233/01
NOTE| All centacts must be mounted in the connector module housing; adjacent contacts in stacked corjnector
modulgs mustyhave a maximum difference in depth of 0,1 mm.
Eigure 27 — Dimensions of male contacts
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3.4.3 Sorties
Tableau 12 — Sorties droites CIF

L
IEC 1234/01
Type de sortie P1 P2
Londueur L 4,5+0,3 3,7+0,3
Epaigseur du fond de panier 1,4a5,6 1,4a5,6
Trou|métallisé dans le fond de panier @ 0,6 +0,05 @ 0,6 0,05
(voir[3.7)
Tableau 13 — Sorties droites CIF avec borne pour connexion enroulée
<1
w
L
IEC 123501
Type de sortie u1
Londueur L 13+£0,3
Londueur de borne a\enrouler w 9
Epaigseur du fond de panier 1,4a5,6
Trou|métallisé dans le fond de panier @ 0,6 +0,05
(voir[3.7)
. R o 0
Diagomatedebormedenrouter ) 0-55—0 05
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3.4.3 Terminations

Table 12 — Straight press-in terminations

L
IEC 1234/01
Type of termination P1 P2
Lenqth L 4,5+0,3 3,7+0,3
BacIJplane thickness 1,4to0 5,6 1,4t05,6
Platdd-through hole in backplane @ 0,6 +0,05 @ 0,6 +0,05
(see B.7)
Table 13 — Straight press-in terminations with wrap posts
<1
w
L
IEC 1235/41
Type of termination u1
Lendth L 13+0,3
Lenjth of wrap post w 9
BaclJpIane thickness 1,4 to 5,6
Platdd-through hole in backplane @ 0,6 £0,05
(see B.7)
0
Diagonal of wrap post D 0,55 445
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Tableau 14 — Sorties droites CIF avec borne pour connexion enroulée
et contact de reprise arriére

_—{=10,06TS
«©
= E
oG Q
0 e} W s +1.2
S g RO3,
1
] .
Y I
= & e R 0,05 max
Q R L J . )
—=[0.06®H
< ©
SH O 3
<] © )
= e Z
— i g
\O s
| il 04, g
L £
IEC 1236/01
Type de sortie R1 R2 R3
Londueur L 16 £ 0,2 14,5+ 0,2 13+0,2
Londueur du contact de reprise arriére C 9 min. 7,5 min. 6 min.
Londueur de borne a enrouler w 12 10,5 9
Epaigseur du fond de panier 1.4a5,6 1,4a5,6 1,4 a 5,6
Trou|métallisé dans le fond de panier @ 0,6 0,05 30,6 £0,05 20,6 £0,05
(voir[3.7)
. N 0 0 0
Diagpnale de borne a enrouler D 0,55_005 0,55_005 0,55_005
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Table 14 — Straight press-in terminations with wrap posts
and rear plug-up contacts

=006 WS
@©
= £
°g Q
w rel w ) +12
sl 3 R03,
!
~
s J ) R 0,05 max.
=006
3 I c
Sl = e S
~ L 5
o ol £
; — (o~ g
0 [
| | o4d 7
H g
'_
IEC f236/01
Type of termination R1 R2 R3
Lengt 16 £ 0,2 14,5+0,2 13+0,2
Length of rear plug-up contact 9 min. 7,5 min. 6 min.
Length of wrap post 12 10,5 9
Backp|ane thickness 1,4 to 5,6 1,4t0 5,6 1,4 to 5,6
Platedfthrough hole in backplane @ 0,6 + 0,05 @ 0,6 +0,05 @0,6 +£0,05
(see 3J7)
. 0 0 0
Diagonal of wrap post 0,55 ~005 0,55 ~005 0,55 —0.04



https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

- 86 - 61076-4-101 © CEI:2001

3.5 Fiches

3.5.1 Dimensions des modules de fiche

Section ST
5 max.
T B ST o
5 e = 0068
|
| Z [TT
J i@ 7 ;
NERN - tO— O 7 7
S } ] 2
T 0.8 min.
(&[0, 1]
=[O0 Section OP 6 GENR 5,9 %01 0
=01 1_min. 610,08 365005 g
5 0 | [ e
)_W///A '_‘S—:/) : 5 {=40,1
3 ANAN( fﬁ
E m
W H i é v Solog .i.
- T
j NV
0, T - —

o 45_‘2,) 7.55 10.1 \8 max, :P
0

3
Pions de centrage 1)

(9]0, 1] T A
e H ‘ Axe de | de b
\g L xe de la rangée

_A
[e)]
o
N
3.8 max.

|
B 1) Dimensions et forme dépendent de I'utilisation et doivent
94 ] étre conformes aux exigences des essais P2 et B6.
o = P
=) i E
........ o
9 45 min
[ 5 max. | IEC 1237/01

Figure 28 — Dimensions du BMF de la fiche (cinq rangées)
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3.5 Free board connectors

3.5.1 Dimensions of connector modules

Section ST

5 max.

T Bl ORI
g || 52 Eo06R
[ | B S
E S " %///// % //
Pt MY
JJ .......................................................................... 0,8 min.
1[0, 1]
=00 Section OP AR 5,0 01 0
[={0.1]L] 1 min. 0,086 3,69 -00_5_@
K 0 =010
IR 777777/ S =0
8 \ ? I TS ‘:
=] : \lL~ ;
N § ] rﬁ ;
a| Bl & E el g AR
0T
7 % B Z
000 — 7
U 452._)/ 7.55 0.1 1.8 max. (-)-P
1685 EN B A4S @08
g- Location pegs 1)

[0, 1] ey
454 , l § .
\g L 5 Centre line of row b

1) Dimensions and shape depend on the applicatign, and shall

0,4
11
2° minl||

25 — + comply with the requirements of tests P2 and B§.
9,45 min.
5 max. IEC 1237/01

Figure 28 — Dimensions of free MPC (five rows)
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Section ST
5 max.
47 61701
,@\77 === — B 52+0f’1 ~10.06IN-M
20 _
| | 7
AT o oo T
: .
— & ‘ |
oo
T 7 o=y 7|
[Te) .
pe m - r‘: S N _]1.0,8 min
[$l0,1
, 5,0*01
Section OP [=0,06N-M o
3,65
SE Il .06 L
H10,1]1]
A0 L min ' 1o . .=-|
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OE.} O; ‘%O E 2 S
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o N~
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©
b
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.1
45°
\ 1) Dimensions et forme dépendent de I'utilisation et floivent
r u%— N\ étre conformes aux exigences des essais P2 et B§.
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o3 o IEG 1238/01
" 'S
S
11 ==,
9,45 min.
5 max.

Figure 29 — Dimensions du BMF de la fiche (huit rangées)
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ol 008 ]
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45°
\ 1) Dimensions and shape depend on the applicgtion and shall
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|
e = D [ | — %
el
oo o IEC 1238/01
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F — — — N
9,45 min.
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Figure 29 — Dimensions of free MPC (eight rows)
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Détail J
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TS e oo o R o
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IEC 1239/01

Figure 30 — Dimensions du BMF de la fiche
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Figure 30 — Dimensions of free MPC
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Figure 32 — Dimensions du modeéle B, module de fiche 50 mm sans BMF (cinq rangées)

Figure 31 — Dimensions du modéle A, module de fiche 50 mm avec BMF (cinq rangées
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Figure 32 — Dimensions of style B, free 50 mm module without MPC (five rows)
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Figure 34 — Dimensions du modéle E, module de fiche 50 mm sans BMF (huit rangées)
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Figure 33.= Dimensions of style D, free 50 mm module with MPC (eight rows)
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Figure 34 — Dimensions of style E, free 50 mm module without MPC (eight rows)
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Figure 35 — Dimensions du modeéle C, module de fiche d'extension 25 mm (cinq rangées)
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Figure 35 — Dimensions of style C, free 25 mm extension module (five rows)
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Figure 36 — Dimensions du modeéle F, module de fiche d'extension 25 mm (huit rangées)
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Figure 36 — Dimensions of style F, free 25 mm extension module (eight rows)
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Figure 37 — Dimensions des alvéoles de fiche pour contacts spéciaux
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Figure 38 — Dimensions du modéle L, module de fiche 50 mm avec six contacts spéciaux
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Figure 37 — Dimensions of cavities for free special contacts
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Figure 38 — Dimensions of style L, free 50 mm module with six special contacts
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Figure 39 — Dimensions du modéle M, module de fiche mixte 50 mm
avec trois contacts spéciaux
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Figure 40 — Dimensions du modéle N, module de fiche d'extension 25 mm
avec trois contacts spéciaux
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Figure 39 — Dimensions of style M, free 50 mm mixed module
with three special contacts
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Figure 40 — Dimensions of style N, free 25 mm extension module
with three special contacts
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Dimensions des contacts
0,65 max.
/ g
Contact méle entrant / //// /
/1 /
)/& :_Point de contact sar
|
\QZ@\ m
/ |
///// /////
Point de contact le plus avancé 8,7 min.
9,7 _max.
Axe dedd rangéea — |
IEC 1250/01
Il convient que le premier point de contact possible soit vérifié a\aide d'un calibre (voir 3.9.2) du
d'essai P1.
Figure 41 — Dimensions en profondetr'du contact femelle
B2
Nl
)
1,6 +0.1
£ =01
1) Référence a la grille n x 2 mm
! v
[=[0.1(M[H 4
[@l0.0604) )
50 0.8 505 1)
4585 [5 {@10,06(V]
f °e
™~
75 S
S
A
---------- [JE Direction longitudinale
IEC 1251/01
Il convient que les entrées adjacentes de modules de connecteurs montés juxtaposés sur la carte imprimée

aient un défaut d'alignement transversal maximal inférieur a 0,1 mm.

Figure 42 — Dimensions des entrées de guidage de la fiche
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3.5.2 Dimensions of contacts

0,65 max.

i/

—_

NN

%/

8,7 min.
9.7 max.

Incoming male contact

&

y

¥

First possible contact point

N\

Centre lineofrowa — |

IEC 1250/01
NOTE| The first possible contact point should be checked with a gauge (seg’3:9:2) during test phase P1.

Figure 41 — Depth dimensions on female contact

R
o8
]
1 ,6 +0,1
L =[0.1
1) Reference to grid n x 2 mm
! v
=piME O LA | A
[©l0.0604) )
5 0,8 Sos - 1)
45°°¢ B ! ©[0,06(]
fﬁ .8
i °g
/ s
) /
9o
€ —
Longitudinal direction
IEC 1251/01

NOTE Adjacent apertures in stacked connector modules should have a maximum transverse misalignment
of 0,1 mm after mounting on the printed board.

Figure 42 — Dimensions of guiding apertures in free board connector
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3.5.3 Sorties
Tableau 15 — Sorties coudées 90° CIF

Axe de la rangée b

-J JUVY

\
1EC) 1252/01
Type de sortie L1
Londueur L 3,5_?)4
Epaigseur du circuit imprimé 1,4a 4,2
Trou|métallisé dans le circuit imprimé 20,6 £ 0,05
(voir [3.8)
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3.5.3 Terminations
Table 15 — 90° angled press-in terminations
Centre line of row b
N
HEC  1252/01
Type of termination L1
Lenqth L 3,5 _84
Prinlled board thickness 1,40 4,2
Platdd-through hole in printed board J'0,6 = 0,05
(see B.8)
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3.6 Accessoires

3.6.1 Dimensions des clefs de codage

Dsétail C
So
2. _ Détail D
-l o | | o
0| @ A
sl 2 4.
] 42
o
g NI
1,2 max.
°o’- 0,8
2.5 0,05
7.2 605 B
7,7 max. EEE .
Section AB
%
£ ¢
. 395 min. | ¢ (=10 06 A] < =
?“?m A1 il B ° N
: (ﬁ\\, o (| ﬁ Z o
/ N \Q o~
\"d,,,\é 3 N—tg =I0.06A
& ool
0 R ?fuuu
N . >
[Te} x / ///7
i ©
\8|| 1654 g //%/
8 \I Y/ /d
7 / (@] .
B ¢ el S
4 0,75 min. £ E E
D 0,05 g g
1,4 min. g 2157%" o o
(2,35 max. ) « 2,9 max.
(27 min.)
4,3 max.
4,6 min.
6,2 max.
6,55 min.
7.5 max.
8,15 max.
8961 o088

IEC 1253/01

NOTE La figure 43 représente la clef numéro 3568. Il convient que les dimensions de toutes les autres clefs de
codage en soient déduites (voir aussi 2.2.3).

Figure 43 — Dimensions de la clef de codage d'embase
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3.6 Accessories
3.6.1 Dimensions of coding devices
Detail C
So
al .
NG - . 1 Detail D
°gl 9o o
w| © Ci
=) 2
] a2
-
\. .7
1,2 max.
2 08
2.5 10,05
720
0,05 {E
7.7 max
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%
£ ¢
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e, [R1 ] B 3 :
\. N /
/ \\\Q o
%, 3 1 =[0.06A]
28
\é u;? e {13257 77
r = % % ?
8 g 5/ 3. )
\ 1N < g) N %
= - it QP A :
BT ¢ g 3
/ 0,75 min. = E 1S
D 0,05 ﬁ 3
1,4 min. %{ 2,15%" ol o
(2,35 max. ) o 2,9 max.
(2,7 min.)
4,3 max.
4,6 min.
6,2 max.
6,55 min.
F5-mae
8,15 max.
8,961
> { OO@E
IEC 1253/01

NOTE Figure 43 shows the coding device with code number 3568. The dimensions of all other codes (see
also 2.2.3) should be deduced.

Figure 43 — Dimensions of fixed coding device
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=01 IEC 1254/01

NOTE La figure 44 représente la clef numéro 1247. Il convient que les dimensions de toutes les autres clefs de
codage en soient déduites (voir aussi 2.2.3).

Figure 44 — Dimensions de la clef de codage de fiche
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NOTE Figure 44 shows the coding device with reference number 1247. The dimensions of all other codes (see
also 2.2.3) should be deduced.

Figure 44 — Dimensions of free coding device
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Renseignements sur le montage des embases

Plan de référence en hauteur du bac
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IEC 1255/01

Figure 45 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle A
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3.7 Mounting information for fixed board connectors

Datum line for subrack height

Front view on backplane /
o
N~
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2,5 L Mounting positions for plug-in units
"~ Reference plane for plug-in unit
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IEC 1255/01

Figure 45 — Hole pattern on backplane for style A
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Figure 46 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle D
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Front view on backplane
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Figure 46 — Hole pattern on backplane for style D
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Figure 47 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle B
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Figure 47 — Hole pattern on backplane for style B
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Figure 48 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle E
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Figure 48 — Hole pattern on backplane for style E
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Figure 49 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle C
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Figure 49 — Hole pattern on backplane for style C
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Vue de face du fond de panier
Plan de référence en hauteur du bac

__7_;[___+ ________ AR
N —{—+‘+++++ﬁ;\++

2.5 Positions de montage des unités enfichables

|
|
|
|

"'\ Plan de référence de I'unité enfichable
1

n x50
}
|

1) Non métallisé.

2) Diamétre du trou métallisé avant
métallisation : 0,7+ 0,025.

3) Tous les trous:

!
1 <
Yol
O"
N o
| +
©
o
]
(Zz_a.b(c)d e fgh il
1—+t0 © % 000 0 0 «
o e oocoooo“
:ooooocoooo{
po o 0000000
10 © ©o o0 o0 o0 o0 o0 of « o
looquoooooa:g N
;oo ©000000 O
12 © 00 000 0 0 +H X
10 © oaooocolg. o
\ -
1o o oocoooo‘\j
L 11-lo o oTooooo‘
: e ;
| \‘ 4
!
L N Y
ﬁ r »
| $[0,05
5x[2] =18

|

|
++!++++++++

|

|

IEC 1260/01

Figure 50 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle F
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Figure 50 — Hole pattern on backplane for style F
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Figure 51 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle L
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Figure 51 — Hole pattern on backplane for style L
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Figure 52 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle G
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Figure 52 — Hole pattern on backplane for style G
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Figure 53 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle M
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Figure 53 — Hole pattern on backplane for style M
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NOTE Le choix entre les différents plans de pergage dépend du modele et de I'application des contacts spéciaux.

Figure 54 — Plan de pergage du fond de panier pour le modéle N
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NOTE The use of the patterns shown depends on the style and application of the special contacts.

Figure 54 — Hole pattern on backplane for style N
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3.8 Renseignements sur le montage des fiches

Vue c6té composants Plan de référence en hauteur du bac

/

D1
ol
N (1,5)
S T
Fany .
N " ZTedTh
’\Posmon de montage du panneau avant T B
co0o0o06]|1q X
© 00000 =
=~ ©c00000
(5) a 0coo0oo0o0o0oO0
l, oy ©co0o0o000
v ©000O0O
g © 00 00O
s +° 000000
-— o © 000 0O
©c 9 oo -
S o900 I o (14
o
—€%~--13
o
< © 0.0 o
— (-] t © 0 I (-] 15
@ N © 0.0 0 0 O
AN 3 9% 0 0 0 ©
I < 600000
[{e] 000000
[ o} ©o 0o 00O0O0
0 00 00O
‘o- & © 00000
D © 0 0 00
& o oo 5
3)
[®l0,05 !
2!
5x[2](=10)
I &0
______ _—
1TTT——— T T e i
------------------ &.._,__NR—
e —
1) Non métallisé.
2) Diamétre du trou métallisé avant
métallisation : 0,7 £ 0,025.
3) Tous les trous.
b
IEC 1265/01
Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 55 — Plan de pergcage de la carte imprimée pour le modéle A
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3.8 Mounting information for free board connectors
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Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.
T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 55 — Hole pattern in printed board for style A
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IEC 2607/03

D1
T
Ds

profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.

dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEIl 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche

sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 56 — Plan de percage de la carte imprimée pour le modéle D
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IEC 2607/03
Key
D1 depth of the printed board = Ds — 15.
T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.

Ds

co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs

(see 2.3.3).

Figure 56 — Hole pattern in printed board for style D

are used
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Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 57 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modéle B
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Key
D1 depth of the printed board = Ds — 15.

T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 57 — Hole pattern in printed board for style B
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Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.

T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CElI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche

sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 58 — Plan de percage de la carte imprimée pour le modéle E
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Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.

T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 58 — Hole pattern in printed board for style E
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Vue cb6té composants Plan de référence en hauteur du bac

/[

D1

(21,25)

(1,5)

any
N

Position de montage du panneau avant

(8)

n x50

1) Non métallisé.

2) Diamétre du trou métallisé avant
métallisation : 0,7 £ 0,025.

3) Tous les trous.
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IEC _1269/01

Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 59 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modéle C
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View on component side Datum line for subrack height
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IEC 1269/01

Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.

T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.

Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 59 — Hole pattern in printed board for style C
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Vue coté composants Plan de référence en hauteur du bac
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IEC 1270/01

Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 60 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modéle F


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

61076-4-101 © IEC:2001 - 143 -

View on component side Datum line for subrack height
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Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.
T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 60 — Hole pattern in printed board for style F
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Vue cbté composants -
P Plan de référence en hauteur du bac
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1) Nohmétallisé. T —
2) (Metallisés, ces trous peuvent étre
supprimés si des contacts spéciaux
pour des connexions par fibre optique
sont utilisés.
3) Tous les trous
IEC 1271/01
Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 61 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modéle L
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View on component side Datum line for subrack height
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IEC 1271/01

Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.
T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 61 — Hole pattern in printed board for style L


https://iecnorm.com/api/?name=8b52483cf716343cb6cf2f626ece7ad0

Vue c6té composants

- 146 - 61076-4-101 © CEI:2001

Plan de référence en hauteur du bac

1) Non métallisé.
2) Tous les trous.
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IEC 1272/01

dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.

Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T

Ds

dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CEl 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 62 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modéle G
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View on component side
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1) Not plated through.
2) All holes.

IEC 1272/01
Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.

T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.

Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 62 — Hole pattern in printed board for style G
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Vue coté composants Plan de référence en hauteur du bac
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3) Tous les trous.
4) Métallisés, ces trous peuvent étre supprimés si
des contacts spéciaux pour des connexions par
fibre optique sont utilisés.
TEC 1273707

Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CElI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 63 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modéle M
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View on component side Datum line for subrack height
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Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.
T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used
(see 2.3.3).

Figure 63 — Hole pattern in printed board for style M
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Vue coté composants Plan de référence en hauteur du bac
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Légende

D1 profondeur de la carte imprimée = Ds — 15.
T dimension de coordination pour le plan de référence en profondeur = Ds — 21,5.
Ds dimension de coordination de la profondeur du bac (voir la CElI 60917-2-2).

NOTE Les trous pour les pions de centrage ne sont pas nécessaires si I'on n'utilise que les modules de fiche
sans pions de centrage (voir 2.3.3).

Figure 64 — Plan de pergage de la carte imprimée pour le modeéle N
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Key

D1 depth of the printed board = Ds — 15.
T co-ordination dimension for the reference plane depth of the connector = Ds — 21,5.
Ds co-ordination dimension for subrack depth (see IEC 60917-2-2).

NOTE The holes for the location pegs may be omitted if only connector modules without location pegs are used,
(see 2.3.3).

Figure 64 — Hole pattern in printed board for style N
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3.9 Calibres
Matériau: acier a outils, trempé

Rugosité de surface: selon ISO 1302

Ra = 0,25 pm max.
Ra = 0,15 pm min.

3.9.1 Calibres de forgage et de force de rétention

0,25 05 0,15 Jos

04 gk

Ro.»

©
0
0.5 005 a
Direction longitudinale DireCtion'transversale

IEC 1275/01

Utilisation a Masse

Forgage 0,40 a 0,39 -
Force de rétention 0,36 a 0,35 16gaibg

Figure 65 — Calibres de forcage et de force de rétention pour contacts femelles

1270
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0.4 0
9 min. 1.2.01
5‘ 0.3
SLERP = —
X
Y 5rangées |12 Jo
g} .8 3 } 0
ﬁ> : ! l; rangées |18 502
;- T
2; >~ —
............ IEC 1276/01

Masse = 15 g a 16 g. A utiliser entre deux contacts males opposés, des rangées f et z.

Figure 66 — Calibre de force de rétention pour les rangées de continuité de masse
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3.9 Gauges

Material: tooling steel, hardened

Surface roughness: according to ISO 1302

Ra = 0,25 pm max.
Ra = 0,15 pum min.

3.9.1
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Sizing gauges and retention force gauges
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IEC 1275/01
Application a Mass
Sizing 0,40 to 0,39 -
Retention force 0,36 to 0,35 16gto15g
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0.4
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Figure 65 — Sizing and)retention force gauges for female contacts
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Mass = 15 g to 16 g. To be used between two opposite male contacts in row f and row z.

Figure 66 — Retention force gauge for grounding rows
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0,479 x 60°

P
a
v |

5 rangées [12 3o
8 rangées |18 4?,02

””” IEC 1277101
Masse = 15 g a 16 g. A utiliser sur deux points de contact opposés des coquilles|dé blindage.

Figure 67 — Calibre de force de rétention des coquilles de’hlindage
3.9.2

Calibre de vérification du premier point de contact possible

0,59 $oy

%o g 0.65 gor
«© 0.75.50 650

e

]

Direction transversale

IEC 1278/01

A utiliser sur les contacts femelles, selon 2.3.3.

Figlire 68 — Calibre de vérification du premier point de contact possible des contacts femelles
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IEC 1277/01
Mass = 15 g to 16 g. To be used over the contact points of both frames.
Figure 67 — Retention force gauge for shielding frames
3.9.2 Test gauge for first contact point
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IEC 1278/01

To be used on female contacts, according to 2.3.3.

Figure 68 — First contact point gauge for female contacts
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4 Caractéristiques

4.1 Catégories climatiques

Tableau 16 — Catégories climatiques

Niveau de Catégorie Gamme de températures Essai continu de
performance climatique oo chaleur humide
Inférieure Supérieure Jours
1 99/ T£0700 =99 1£0 20
2 55/125/21 -55 125 21
3 55/125/00 -55 125 0

4.2 | Electriques
4.21 Lignes de fuite et distances dans l'air

Les distances dans l'air et les lignes de fuite entre tous les contacts sont de 0,8 mm minjmum
pour Jes embases, et de 0,6 mm minimum pour les fiches.

Dans|le cas de sous-chargement des contacts, ces valeurs augmeéntent selon le tableau 17.

Tableau 17 — Distances dans I'air et lignes de fuite minimales pour les différents
arrangements de contacts

Arrangement 1 2et3 4etb
Entiérement équipé Une’colonne sur deux En quinconce
Rangées Embase Fiche Embase Fiche Embase Fiche
atcte dans la 0,8 0,6 dans la 2,5 2,5
rangée rangée
h+d entre 2,5 2,0 entre 2,5 2,0
rangées rangées
atb+c dans la 0,8 0,6 dans la 2,5 2,5 dans la 2,5 P.5
at+h+c+d rangée rangée rangée
atbic+d+e entre 08 0,6 entre 0,8 0,6 entre 1,5 ,2
rangées rangées rangées

Contgct aux rangées de continuité de masse ou blindage: 0,8 mm.

NOTH Les configlrations données sont seulement jusqu'a cinq rangées. Les mémes valeurs sont appli¢ables
jusqula huit rangées pour des configurations similaires.

Information pour I'utilisation

Les distances dans l'air et les lignes de fuite sont données comme caractéristiques de
fonctionnement. En pratique, ces valeurs peuvent étre réduites en fonction du dessin des
pistes de la carte imprimée et du cablage utilisé et doivent étre prises en considération.
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4 Characteristics

4.1 Climatic category

- 157 -

Table 16 — Climatic category

4.2 | Ele

Performance Climatic Category temperature Damp heat,
level category o steady state
Lower Upper Days
1 99/ T£0700 =99 1£0 20
2 55/125/21 -55 125 21
3 55/125/00 -55 125 0
ctrical

4.21 Creepage and clearance distances

Betwgen all signal contacts creepage and clearance distances are-0;8 mm minimum for

and 4,6 mm minimum for free board connector modules.

If partially loaded, those distances increase according to tablev17.

fixed

Table 17 — Minimum creepage and clearance distances-for different contact arrangements

Loading 1 2'and 3 4 and 5
pattern Fully loaded Every'second column Chess
Rpws Fixed Free Fixed Free Fixed ree
afcte in row 0,8 0,6 in, row 2,5 2,5
h+d between 2,5 2,0 between 2,5 2,0
rows rows
atb+c in row 0,8 0,6 in row 2,5 2,5 in row 2,5 P .5
at+h+c+d
atb4c+d+e | between 0,8 0,6 between 0,8 0,6 between 1,5 2
rows rows rows
Cont4ct to grounding rows oh shielding: 0,8 mm.
NOTH Given patterns_ are’only up to five rows; the same values are also valid for similar patterns up to eight rpws.

Appl|cation.information

The ¢reepage and clearance distances are given as operating characteristics. In pragtice,
reduct'QWlﬂgﬂmﬁmmﬂm—Ww i i fthe

printed circuit board or wiring used, and shall be duly taken into account.
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4.2.2

Conditions:

Tension de tenue

- 158 —

CEI 60512-2, Essai 4a

Conditions atmosphériques normales

Connecteurs accouplés
Disposition de raccordement selon 5.1.4

Méthode B

61076-4-101 © CEI:2001

Tableau 18 — Tension de tenue pour les différents arrangements de contacts (en V efficace)

gontacta contact 1 2et3 ety
Arrangement Entiérement équipé Une colonne sur deux En quinconce
Rangées V eff. V eff. V eff.
atcte dans la rangée: 750 1 500 =
b+d entre rangées: 1 500
atb+c 750 dans la rangée: 1 500 dans la rangée: 1 00
a+b+c+d entre rangées: 750 éntre rangées: 12p0
atb+c+d+e
Contgct aux rangées de continuité de masse ou blindage: 750 V efficace.
NOTH Les configurations données sont seulement jusqu'a cinqg rangées. Lk€s mémes valeurs sont applidables
jusqula huit rangées pour des configurations similaires.
4.2.3 Courant limite admissible
Condjitions: CEI 60512-3, Essai 5b
Tous contacts chargés, conditions atmosphériques normales
Tableau 19 — Courants limites admissiblés.pour les différents arrangements de contakts
Arrangement 1 2et3 4et5
Rangées Entiérement équipé Une colonne sur deux En quinconce
atcte 1,644 70 °C 2Aa70°C -
b+d \oir'courbe B voir courbe C
atb+c 1Aa70°C 1,6Aa70°C 1,6Aa70°C
a+b+c+d voir courbe A voir courbe B voir courbe B
atb+c+d+e
NOTH Les configurations données sont seulement jusqu'a cing rangées. Les mémes valeurs sont applidables
jusqula huit rangées_pour des configurations similaires.
A
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3 /
N Courbe B
o 2,5
= Courbe A
< \ <
o
5 1,5 AN P
(&} ™~ \%\
1 \[\
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Température ambiante du connecteur
IEC 1279/01

Figure 69 — Courants limites admissibles: courbe de réduction de l'intensité pour les
différents arrangements de contacts
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